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Yo, Margarita Castellanos Abondano, identificada como aparece al pie de'l; mi
firma, atentamente me permito presentar respuesta al oficio No.18335 notifio:ado
por fijacion en lista del 16 de octubre de 2012, dentro del término de la pr(’)rrfoga

solicitada el 11 de enero de 2013, en los siguientes términos:

’ De la solicitud de patente .
|

Su Despacho concluye que los pliegos reivindicatorio y descriptivo d‘E la
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presente solicitud de patente no cumplen con las disposiciones de los arn’q’ulos

28y 30 de la Decision 486. EI Examinador sefala lo siguiente: [
;

|
“La reivindicacién 25, no es concisa con respecto a lo descrito Ién la
reivindicacion 1, pues estas caracteristicas esenciales estan clarar{nente
especificadas en la reivindicacién independiente 1; se recomienlba al

solicitante dejar la reivindicacion 1 como independiente 3} las
f
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reivindicaciones 28-32 como dependientes de la anterior, eliminando la

redundancia de materia respecto a las reivindicaciones dependientés 2-
|
“La reivindicacion 28 no es clara porque no presenta caracterisfticas
técnicas del montaje aplicador”. f

“La reivindicacion 42, no es concisa con respecto a lo descrito eh las
reivindicaciones independientes 1, 25 y 33, pues estas caracteris;ticas
esenciales estan claramente especificadas en las reivindicaci'_’ones
independientes, y en sus respectivas reivindicaciones dependiente,(s; se
sugiere al solicitante redactar esta reivindicacion como dependien;te de
la reivindicacion 33 que se refiere a un método, desechando la
redundancia de materia en la misma, o bien prescindir de ella”. f
‘Los términos ‘resilientemente” en las reivindicaciones 3 y 14,
“aritudada”, son poco reconocidos en el campo técnico y no permitf'e que
la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda
comprender el problema técnico y la solucién aportada por la invenfcién”.
“La reivindicaciéon 11 no es clara pues se contradice con la expresl%()n ‘el
deflector es orientado de modo que el borde delantero se posiciona mas
cercano al vehiculo que el borde delantero”; se sugiere al so|ij_ itante
aclarar lo que pretende explicar con dicha afirmacién”. ]

“La expresion “al menos” en la reivindicacion 14 y 33, es indefi,;nida 0
relativa la cual no es aceptada como una caracteristica técnica e%encial
de la invencion. Por lo tanto, se deben eliminar o SUStitl;lil’ por
expresiones precisas o rangos concretos”. :
Asimismo, el Examinador sehala aquellas expresiones relacionadlas con
resultados de proceso esperados, que no son aceptadas| como
caracteristicas técnicas esenciales de acuerdo con nuestra précti’ba y en
consecuencia, sugiere eliminar las mismas del pliego reivindicatorio.
Adicionalmente, el Examinador sefiala que las reivindicaciones ‘!24, 26-
27, 33-42 no son patentables de acuerdo con nuestra Iegfis|acic’>n

vigente.
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Con el fin de atender las observaciones formuladas a este respecto, vy de!‘
acuerdo con el articulo 34 de la Decisidén 486, se presenta un nuevo capu’tulof
reivindicatorio conformado por 26 reivindicaciones como sustituto def
anteriormente presentado. De tal manera que, las objeciones formuladas a esté

L I
respecto se deben tener por superadas de la siguiente manera: |

)
'
!

* Se ha redactado nuevamente el pliego reivindicatorio, con el fin de haC(‘ér
claridad sobre la materia que se solicita proteger y el alcance de l,l'a

. I
misma. i

|
|
!

Las reivindicaciones 2, 14, 24, 26, 27, 28, 33-42 no han sido incluidas en

.
el nuevo pliego reivindicatorio. Por lo tanto, las objeciones formuladasi;" a
este respecto se deben tener por superadas. i

* La expresion “la longitud del brazo es ajustable” de la reivindicacién ,;‘17,
ha sido reemplazada por “el brazo se conecta con un absorbedor],zj de
choques”, de conformidad con las ensehanzas de la descripcion. ,

* Asimismo, las expresiones relacionadas con resultados a alcanzar t"ales
como: “para generar una incision en el terreno”, “para permitir quJle la
sustancia activa sea inyectada en la incision”, “para aplicar .;' una
composicion a la superficie del terreno”, “para empujar ramas bajas "'de la
trayectoria del aplicador de superficie”, “adaptado para permitir q‘,{Je la
posicion del elemento de corte cambie de modo que se generr«;i una
incision en algun material en la zona de raices mientras el elemen?fto de
corte se mueve sobre otro material en la zona de raices”, no haﬁ sido
incluidas en el nuevo pliego reivindicatorio y por lo tanto, la otiiljecic’)n
formulada a este respecto también se debe tener por superada. f;"

* Ademas, se ha revisado la traduccion de la expresion “el deflef;tor es
orientado de modo que el borde delantero se posiciona mas cer{:ano al
vehiculo que el borde delantero” y se ha corregido la misma de la
siguiente manera: “el deflector es orientado de modo que el borde
delantero se posiciona mas cercano al vehiculo que el borde pc?’jsterior".

Lo anterior, de conformidad con la reivindicacion 11 de la ‘fsolicitud
|

internacional.



* Eltérmino “resilientemente” ha sido reemplazado por “elasticamente”.

* De otro lado, se pone de presente que en el pliego descriptivo |la

expresion “arituclada” ha sido remplazada por “articulada”.

Asi entonces, teniendo en cuenta las anteriores aclaraciones y fas
modificaciones efectuadas al capitulo reivindicatorio y descriptivo de la preseﬁte
solicitud, consideramos que las objeciones que por claridad hizo su Despao’ho
quedan superadas ya que los nuevos capitulos reivindicatorio y descriptivo ise
encuentran redactados en los términos sugeridos por su Despacho y ios
mismos son ahora claros, concisos y la materia reivindicada se encuenitra

debidamente soportada en la descripcion.

Nivel inventivo

Su Despacho concluye que los documentos US3319589 (D1) y US3683547 ([;)2)
afectan el nivel inventivo de la presente solicitud de patente.Su Desptho

enuncia: |

* “La persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiria| el
aplicador de superficie, y el deflector de D2 en el conjunto aplicado Ede
fertilizante de D1, para llegar asi al objeto de la reivindicacién 1 de. la
solicitud. Por lo cual se considera obvia”.

* “La persona del oficio normalmente versada en la materia, incluirial el

aplicador de superficie, y el deflector de D2 en el conjunto aplicador de

fertilizante de D1, para llegar asi al objeto de la reivindicaciéon 33 de la

solicitud. Por lo cual se considera obvia”.

En cuanto a las objeciones del examinador deseamos poner de presente' lo
siguiente:

De acuerdo con el articulo 18 de la Decisidon 486:
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“Articulo 18.- Se considerara que una invencién tiene ni\!/el

inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en

la materia técnica correspondiente, esa_invencion no hubiqse

resultado obvia ni se_hubiese derivado de manera evidente (iHel

estado de la técnica”. !

. |
De conformidad con los anteriores articulos, se exponen a continuacion !as
razones por las cuales la presente invencién es inventiva frente a las

ensenanzas de los documentos D1 y D2: |

|

|

El problema planteado en la presente solicitud, consiste en la necesidad |de
proporcionar un método de aplicacion de plaguicidas a cultivos perennes u oti}as
plantas perennes que crecen sobre el area grande, que cree una incision erJﬁ el
terreno, para permitir que una sustancia activa sea inyectada en la incisiérj, y
adaptado para permitir que la posicién del elemento de corte sea variablelde
modo que dicha incision se genera en algin material en la zona de ral’f!:es
mientras dicho elemento de corte se mueve sobre otro material en la zona, de
raices. Este problema es el que precisamente soluciona la presente invengion
toda vez que proporciona un montaje aplicador para una sustancia activa 2‘{3 la
zona de raices de una pluralidad de plantas, en donde el montaje aplicador
comprende: un aplicador de subsuelo que tiene un elemento de corte,l un

inyector asociado con el elemento de corte; y un dispositivo de posicionamienfto.

|
Ahora bien, D2 describe el aparato de fumigacion que tiene los elementos
sensores 35, 40. Estos elementos de deteccion 35, 40 estan disefiados para
ponerse en contacto de las hojas en los lados opuestos de las plan:tas.
En contraste, el aparato de la presente invencion se mueve al lado de las ramas
por el deflector. De modo que, el manejo de la direccién en las plantas de D2 es

inversa a la de la presente invencion.

|

!
Adicionalmente, D2 describe que la boquilla 23 puede rociar el liquido sobr}e el
centro de las plantas. En contraste, el aparato de la presente invencion apliéa la
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sustancia activa a la zona de las raices de las plantas. La zona de la lral’z es una

superficie del suelo. Por lo tanto, el lugar de aplicacion de D2 es diferente de

!
aquel usado en la presente invencion. i
I

Asi entonces, teniendo en cuenta que las ensefianzas de las anterio!ridades D1
y D2 citadas por su Despacho no llevan a un técnico versado en Ia:} materia a
obtener el montaje aplicador aca reivindicado toda vez que no ensefian ni
sugieren como un todo las caracteristicas técnicas esenciales del mismo, es
claro que a partir de dichos documentos no era posible para un técnico medio
obtener de manera obvia y/o evidente la presente invencién.

Nueva solicitud divisional.
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Adicionalmente, de conformidad con los lineamientos del articulo!36 de la
Decision 486, que permite al solicitante en cualquier momento del trérr'pite dividir
su solicitud, sin ampliar el objeto de la invencién inicialmente solic’ktado, me
permito presentar una (1) solicitud divisional. ;

La divisional se beneficiara de la fecha de prioridad, de acuerd‘io con lo

establecido en el articulo 36 de la Decision 486. 1
|

El nuevo capitulo descriptivo de la solicitud divisional tendria el siguiente titulo:
“APARATO PARA APLICAR UN PLAGUICIDA A CULTIVOS PEREFJINES”.

|
Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hecha’Is por su

Despacho sobre la presente solicitud de patente, respetuosamente s;olicito se
continle con su tramitacion.

Anexos

|
|
|
|
|
|
. Nuevo pliego reivindicatorio correspondiente a la solicitucﬁ inicial,
conformado por veintiséis (26) reivindicaciones.

. Nuevo pliego descriptivo de la solicitud inicial.
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Capitulo descriptivo correspondiente a la solicitud divisional.

Nuevo pliego reivindicatorio correspondiente a la solicitud divil\isional,
conformado por veintidds (22) reivindicaciones. |

|

Formulario de division de la solicitud de patente. !

Comprobantes de pago por concepto de presentacién de nueva soli!citud.

|
Copia del poder otorgado por SUMITOMO CHEMICAL COMﬁANY,
LIMITED a la Doctora Margarita Castellanos. |

|

i
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Senor Director, ;

l

MM%OS Abonhdan |

C.C. No. 39.779.654 de Usaquén l
T.P.A. No. 70.819 de C.S.J.

Calle 94 A No. 7 A-09 — Bogota, D.C.
Tel.: 7560770

Bogota D.C. 2 6 FEB. 2013
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APARATO PARA APLICAR UN PLAGUICIDA A CULTIVOS PERENNES |

|
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|
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Campo de la Invencién

La invencion se refiere a los campos horticolas y forestales. En particular, la invencion
|

se refiere a un aparato para aplicar una sustancia activa a plantas perennesi y a

métodos para aplicar sustancias activas a plantas perennes. i

Antecedentes de la Invencién !

Muchas plantas perennes crecen para propositos comerciales. Las plantas pere(Lnes
que crecen para propositos comerciales (referido en la presente como “cultlivos
perennes”) incluyen muchos arboles frutales, tales como arboles de manzana, arbples
de pera y plantas de citricos, vides productoras de frutos, tales como uva, y érb;oles
que crecen para la produccion de papel, puipa, astillas o madera. Pueden incluir
especies de clima templado, sub-tropicales y tropicales. |

Los cultivos perennes tipicamente crecen sobre areas grandes, por ejemplo,! en
huertos o vifledos para la produccion de frutos o en plantaciones forestales pare la
produccion de papel, pulpa, astillas o madera. ’

Los cultivos perennes pueden ser afectados por una variedad de plagas, incluyendo
insectos y hongos, las cuales pueden reducir el crecimiento o produccién de frutos‘del
cultivo perenne y puede resultar en dano o ain muerte de las plantas. !
Varios métodos se han usado para aplicar plaguicidas a cultivos perennes. Un metLdo
comun para aplicar plaguicidas a cultivos perennes es pulverizacién aérea. ‘

Los insecticidas tales como neonicotinoides son absorbidos sistematicamente por
plantas a traves del sistema de raices de las plantas. De manera similar, llos
elementos de alimentos para plantas y fertilizantes se pueden absorber por el sistema
de raices de las plantas. Tal absorcién de insecticidas, fertilizante de plantasl, 0
alimento para plantas u otras composiciones es efectiva en el mejoramiento Fel
crecimiento de las plantas perennes. i

Los plaguicidas, insecticidas, fertilizantes y alimento para plantas se han aplicadcb a
arboles individuales por inyeccion en el suelo en multiples ubicaciones alrededor Bel
arbol o por inyeccién directamente en el arbol. También se han aplicado a pléntulas
como una pildora depositada en el suelo al momento de plantar las plantulas.
Ademas, se pueden aplicar a arboles de citricos y manzana como un dosificador en la
superficie del suelo alrededor del arbol. ]
Estos métodos de aplicacion tienen un nimero de desventajas para la aplicacic’mi a

cultivos perennes u otras plantas perennes que crecen sobre un area grande. La
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inyeccion de un plaguicida en el suelo alrededor de cada planta a ser tratada o
inyeccion de un plaguicida o fertilizante en la planta es consumidora de tiempo y de
mano de obra intensiva y por lo tanto es un método costoso para aphcar una
composicion a cultivos perennes sobre areas grandes. La aplicacién de un (‘dosnflcador
a cada planta también puede ser consumidora de tiempo y puede ten%r efectos
ambientales adversos ya que el dosificador puede moverse facilmente d("i—:-l sitio de
aplicacion y, por ejemplo, ser lavado en vias fluviales. El depdsito de una pilé;iora en el
suelo al momento de plantar una plantula también es consumidor de tiempl'o y no es
un método aplicable para plantas establecidas. Estos métodos de aplicaciér‘\ también
solamente permiten la aplicacién a una velocidad lenta y no permlten la facil
aplicacion en situaciones de cubierta del terreno altamente vegetativa.

Breve Descripcion de la Invencion

!
'.
|
)
1
1
|
)
l

i
En un primer aspecto la presente invencidn proporciona un montaje aplicador para

aplicar una sustancia activa a la zona de raices de una pluralidad de plantas el
montaje aplicador comprende: un aplicador de subsuelo que tiene un elemento de
corte para generar una incision en el terreno, un inyector asociado con el elemento de

corte para permitir que la sustancia activa sea inyectada en la incisién; y un dispositivo

i
1

de posicionamiento adaptado para permitir que la posicion del elemento de corte
i
cambie de posicion de modo que una incision se genera en algiin material en la zona

de raices mientras el elemento de corte se mueve sobre otro material en la zqgna de
raices. 11‘

En una modalidad, el dispositivo de posicionamiento permite que el elemento de corte
sea posicionado de modo que puede generar una incision en materiales suaveé tales
como el suelo y raices delgadas mientras se mueve sobre materiales duros\ tales
COmo rocas y raices gruesas. "

En una modalidad, el dispositivo de posicionamiento esta en la forma de suspehsnon
que opera para desviar elasticamente el elemento de corte con respecto al terreno.

En una modalidad, el montaje aplicador adicionalmente comprende un acoplaml'jento
para conectar el montaje aplicador con un vehiculo. En una modalidaéi, el
acoplamiento forma parte del dispositivo de posicionamiento y se désvia
elasticamente hacia el terreno. En una modalidad, el acoplamiento permlté el

movimiento tanto verticalmente como lateralmente a la direccién det movumuentol del
|
vehiculo. [

i

Se puede ver que este montaje aplicador permite la aplicacidon de una sustancia
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efectiva a la zona de raices de la pluralidad de plantas creando una incisipn en la

zona de raices de las plantas sin destruir las plantas. El montaje aplicador aplica esta

i
|
|
|
1

sustancia activa a la regién del subsuelo generando la incisién en material su;ve tales
como el suelo y raices delgadas mientras el elemento de corte se deja mov’l.er sobre
material méas duro tales como rocas y raices gruesas. Esto permite que el usubrio cree
rapidamente una incisién para aplicacion de una sustancia activa sin des;truir las
plantas. Permite la aplicacién a velocidades mayores en mas areas de cubierta de
terreno altamente vegetativas debido a los cortes del montaje aplicador a tra és de la
vegetacion sin contaminacion. i

En una modalidad, el elemento de corte gira alrededor de un eje, la rota:cién del
elemento de corte genera la incisién. En una modalidad, el elemento de corte es un
disco. En otra forma el elemento de corte es una espuela. i
En una modalidad, el montaje aplicador adicionaimente comprende un aplic'ﬁ\dor de
superficie posicionado para aplicar una sustancia activa a la superficie del ;terreno.
Esto permite la aplicacién de subsuelo simultdnea de una sustancia activa a la zona
de raices y la aplicacion de una sustancia activa a la superficie del terreno o follaje de
la planta. El aplicador de superficie se puede unir al mismo depdsito como el i iyector.
Alternativamente, el aplicador de superficie se puede conectar con un depodsito
separado. Por consiguiente, la sustancia activa y la composicion aplica la a la
superficie del terreno puede ser la misma sustancia o puede ser diferente una de otra.
En una modalidad, el aplicador de superficie comprende una boquilla de pulverizacion.
En otra forma, el aplicador de superficie comprende un dispensador de grénu'ilos. En
otra forma, el aplicador de superficie comprende tanto una boquilla de pulver:[izaci()n
como un dispensador de granulos. !

En una modalidad, la sustancia activa aplicada por el aplicador de superficie es la
misma como la sustancia activa aplicada por el aplicador de subsuelo. ||

En una modalidad, la sustancia activa aplicada por el aplicador de superﬁcie es
diferente de la sustancia activa aplicada por el aplicador de subsuelo. Por ejen%plo, la
sustancia activa aplicada por el aplicador de superficie podra ser un heJlbicida,
mientras que la sustancia activa aplicada por el aplicador de subsuelo podra ser un
fertilizante. |

En una modalidad, el montaje aplicador adicionalmente comprende un deiflector
adaptado para empujar hacia abajo las ramas de la trayectoria del aplicaolior de
superficie para permitir que la sustancia activa sea aplicada a la base del tallo. |

En una modalidad, el deflector comprende un miembro alargado que tiene unliborde

delantero y un borde posterior con respecto a la direccion de movimiento del verimiculo,

10
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el miembro alargado es orientado de modo que el borde delantero se posiciona mas

cercano al vehiculo que el borde posterior.

En una modalidad, el aplicador de superficie se ubica en el deflector.
En una modalidad, el montaje aplicador se adapta para suministrar la sustancia $ctlva
suficientemente proxima a cada una de la pluralidad de plantas para la composicion
que se absorbe por las raices de la planta.

En una modalidad, el montaje aplicador se adapta para suministrar la sustancia activa
a una profundidad de suelo de 2-30 cm. ‘

En una modalidad, el inyector se adapta para suministrar una aplicacion continua de
sustancia activa. En otra forma, el inyector se adapta para suministrar depqsitos

. . . |
discretos de sustancia activa. |

En una modalidad, el montaje aplicador adicionalmente comprende un sénsor
adaptado para detectar la distancia de una planta desde el montaje aplicador y af;licar
sustancia activa a una distancia especifica de la planta.
En una modalidad, el montaje aplicador se usa en la aplicacién de la sustancia activa
sobre areas grandes y se arregla para operar a una velocidad promedio de alrededor
de 4 km/hr.

En una modalidad, la pluralidad de plantas se posiciona en una hilera.

En un segundo aspecto, la presente invencidn proporciona un montaje aplicadoripara

aplicar una composicion a la zona de raices de una pluralidad de plantas. El montaje
aplicador comprende un elemento de corte para generar una incision en el terreno, un
inyector asociado con el elemento de corte para permitir que la sustancia activa} sea
inyectada en la incision y una boquilla de pulverizacién o aplicador de granulos
posicionado para aplicar una composicion sobre la superficie del terreno. Se puede
ver que esto permite la aplicacion simultanea de una sustancia activa a una zona de
raices y una composicion a la superficie del terreno.
En un tercer aspecto, la presente invencion se dirige a un método para tratar| una
pluralidad de plantas, el método comprende generar una incision en una porcién de la
zona de raices de al menos alguna de la pluralidad de plantas; e inyectar|una
sustancia activa en la incision.

En una modalidad, las plantas que son tratadas estan en un terreno pesado tal o}omo
aquel encontrado en plantaciones forestales. En una modalidad, el métodc;) de
tratamiento se realiza por un montaje aplicador montado en vehiculo que vidja a
velocidades promedio de alrededor de 4 km/hr.

En una modalidad, la porcion de la zona de raices de una planta Unica en la cual la
incision se genera se extiende desde la planta a un angulo de menos de 180°, Se

W
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puede ver que esto permite que una sustancia activa sea suministrada a Ia zona de

raices sin destruir todas las raices de Ia planta.
En una modalidad, la incisién se extiende a través de algunos materiales pero se
mueve sobre otros materiales.

En una modalidad, la incision se genera por un elemento de corte y la inyeccion se

realiza por un inyector asociado con el elemento de corte. El elemento de corte y el
inyector se posicionan en un montaje aplicador Unico. !

En una modalidad, el método adicionalmente comprende aplicar un liquido 1o aplicar
una composicion en granulos sobre la superficie del terreno préximo a cada dma de la
pluralidad de plantas. ,

Los inventores han encontrado que el método y aparato de al menos ur?a forma
descrita tienen muchas ventajas sobre el aparato y métodos para apli{car una
sustancia activa a una pluralidad de plantas. La aplicacién subsuperficial de la
sustancia activa significa que hay poca volatilizacién, derrame o foto-degradacién de
la sustancia activa. Ademads, la aplicacion subsuperficial de la sustancia activa
tipicamente reduce la exposicion de los operadores, trabajadores, ganado\ y otros
organismos a la sustancia activa, en comparacién con la pulverizacién .Eérea o
aplicacion superficial de la sustancia activa. Este aparato y método ayudan a la
sustancia activa a ser aplicada en una posicion donde es facilmente capaz de
absorberse por las raices de las plantas, lo cual acelera la eficacia en comparamon
con otros métodos para aplicar sustancias activas. !

Ademas, se ha encontrado sorprendentemente que el aparato y método de a} menos
una forma descrita son efectivos cuando se usan en una hilera de plantas pferennes
aln aunque la sustancia activa no se aplica uniformemente alrededor de cadd planta.
La aplicacion de una sustancia activa por debajo de la superficie del suelo cerca de
una planta perenne establecida tiene la desventaja de interrumpir el sistema de raices
de la planta. La interrupcién del sistema de raices puede tener efectos negativos en el
crecimiento o produccién de frutos de la planta. Sin embargo, la aplicacion |de una
sustancia activa por debajo de la superficie del suelo en una linea o serie de depdsitos
adyacentes a la hilera de plantas perennes solamente interrumpe parte del sistema de
raices de cada planta. Aplicando la sustancia activa por debajo de la superficie del
suelo en una linea o serie de depdsitos adyacentes a la hilera de plantas perennes, la
sustancia activa puede ser aplicada eficientemente y en costo efectivo a las plantas
perennes en la hilera. Por consiguiente, el aparato y método se puede usar para tratar
plantas perennes donde podria no ser practico o econémico tratar cadaj planta
individualmente inyectando la sustancia activa en la planta o inyectando la sustancia
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activa en el suelo en multiples ubicaciones alrededor de cada planta. !
La eficiencia de la aplicacion de la sustancia activa es grandemente incremeniada por
el montaje aplicador lo cual permite la aplicaciéon en terreno pesado sobre areas
amplias a velocidades relativamente altas sin requerir roturas regulares para limpiar
un montaje aplicador, limpiar el terreno o rodear el arbol. Ademas, el fmontaje
aplicador no requiere segunda aplicacién de una sustancia adicional. !

|
Breve Descripcién de las Figuras !

-y . , I
Ahora se describiran las modalidades preferidas, por via de ejemplo solamente, con

referencia a las figuras acompanantes en las cuales: 1

La Figura 1 es una vista en planta superior de un montaje aplicador en uslo en un
vehiculo de conformidad con una modalidad de la invencion. |

La Figura 2 es una vista en perspectiva trasera del montaje aplicador de la Fidura 1.

l
La Figura 4 es una vista lateral de una espuela de conformidad con una llsegunda

La Figura 3 es una vista lateral del montaje aplicador de la Figura 1.

modalidad de la invencion. |

. . ) . . |,
La Figura 5 es una vista superior de un montaje aplicador en uso en un vehiculo de
conformidad con una tercera modalidad de la invencion. |

La Figura 6 es una vista superior de un montaje aplicador en uso en un vehiculo de
conformidad con una cuarta modalidad de la invencion. ‘

Descripcion Detallada de la Invencién !

|
Con referencia a las Figuras 1 hasta 3, descrito en una primera modalidad esta un

montaje aplicador 1 para aplicar una sustancia activa a la zona de raices de una
pluralidad de plantas. El montaje aplicador 1 comprende un elemento de cor{e o disco
afilado 2 el cual se conecta por un eje 3 a un brazo de elemento de corte 4! El brazo
de elemento de corte 4 es accionado por resorte en 5. El disco afilado 2 gira Ealrededor
del eje 3 para generar una incisién en el terreno. Un inyector 6 se posiciona;I de modo
que arrastra el disco afilado 2 cuando el disco afilado se mueve hacia dell'ante para
generar una incision en el terreno. El inyector 6 se conecta por una manguera flexible
7 a un tanque de pulverizacién 8 el cual contiene la sustancia activa. Un conmutador 9

controla la aplicaciéon de la sustancia activa ya sea por conmutacion manual o

|
|
El inyector 6 incluye un diente de inyector de metal plano 10 el cual se conforma y

automatica responsiva a un sensor.

|
posiciona para correr cercano al disco afilado 2. El inyector 6 es ajustable por medio
de pernos de ajuste 11 los cuales cambian la posicién del inyector. ;

Un faldon guardabarros 12 se posiciona sobre el disco 2 para prevenir qu]e el barro

|
|
|
|
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ensucie el inyector. |
El montaje aplicador incluye un dispositivo de posicionamiento el cual sé adapta para
permitir que la posicién del disco afilado 2 e inyector 6 cambie de ml)do gue una
incision se genera en algin material en la zona de raices mientras el disco afilado 2
se mueve sobre otro material en la zona de raices. El disco afilado po‘r lo tanto se
elevara sobre raices pesadas y rocas mientras corta raices mas ligeras y el suelo.
El dispositivo de posicionamiento esta en la forma de un resorte 5 el cual desvia el
brazo de elemento de corte 4 y por lo tanto el disco afilado 2 e inyector 6 con respecto
al terreno. El dispositivo de posicionamiento puede desviar el brazo de elemento de
corte 4 descendentemente o ascendentemente con respecto al terreno, !dependiendo
de los requerimientos de la incision. Alternativamente, el dié?positivo de
posicionamiento puede estar en otra forma tal como una articulacién. l
El montaje aplicador 1 adicionalmente incluye un acoplamiento en la forlma de barra
de herramientas 15 que conecta el brazo de elemento de corte 4 con un vehiculo 20.
La barra de herramientas 15 incluye un absorbedor de choques parail permitir la
contraccion lateral de la presion en el brazo en una direccién lateral. La barra de
herramientas 15 se conecta con un vehiculo 20 y con dos extensiones de ;brazo 16 las
cuales son ajustables con relacion a la barra de herramientas 15 para ajustar la
longitud horizontal de la barra de herramientas 15 y el posicionamiento !del montaje
aplicador. '
El montaje aplicador 1 adicionalmente incluye un deflector 22 el cual se .ladapta para
empujar las ramas y hojas fuera del camino del disco afilado 2 cuan!do crea su
incision. Un aplicador de superficie 23 tal como una boquilla de pul\llerizacién o
aplicador de granulos se asocia con el deflector 22 y actia para aplicar una
composicion sobre la superficie del terreno. La composicién se almapena en el
recipiente secundario 13 el cual es un tanque o tolva de granulos. El a‘rplicador de
superficie 23 esta en comunicacién fluida y de granulos con el recipientel secundario
13 de modo que un fluido o granulo puede moverse del recipiente securLdario 13 al
aplicador de superficie 23. Se puede ver que esta composicién puede sér ya sea la
sustancia activa la cual esta siendo inyectada a través del inyecto| 6 o0 una
composicion separada tal como un herbicida para matar malezas u otro {compuesto
benefico. El deflector 22 actia para empujar las ramas y troncos de érbolél;s fuera del
camino para permitir que la composicién aplicada por el aplicador de super’]ficie 23 sea
aplicada cercana a la base del tallo en la superficie del terreno. |
La combinacion del aplicador de superficie 23 y el inyector 6 significa que!el montaje

aplicador se puede usar para la aplicacion simultdnea de sustancias a diferentes
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El deflector 22 actia para mantener el montaje aplicador en una posicién consistente
empujando las ramas y troncos de arboles fuera del camino permitiendo la aplicacion
de la sustancia activa en la posicion dptima. ‘
El montaje aplicador 1 adicionalmente incluye un sensor 25 el cual se adapta para
detectar una planta. Esto permite depositos discretos de la sustancia activa solamente
donde la planta se posiciona.

En uso, el montaje aplicador se usa para tratar una pluralidad de plantas. El montaje
aplicador genera una incisién en una porcion de la zona de raices de cada una de la
pluralidad de plantas e inyecta la sustancia activa en esta incision. La por(E:ic’)n de la
zona de raices de una planta Unica en la cual la incisién generada se extienide desde
la planta a un angulo menor de 180° de modo que solamente una porcion d;e la zona
de raices es cortada. Simultaneamente una composicion se aplica sobre la superficie
del terreno proximo a cada una de la pluralidad de plantas por la boquilla de
pulverizacion o aplicador de granulos 23.
Las Figuras 1 y 3 también representan un recipiente alternativo 17 el cual comprende
una tolva o tanque para granulos y se muestra en sombras. El recipiente a]’!ternativo
17 esta en comunicacion fluida o de granulos con el inyector 6 por medio de tuberia
flexible o similares.

Se puede ver que este método para crear una incision e inyectar una sustanbia activa
en la incisién permite la aplicacién de la sustancia activa suficientemente p%réxima a
cada una de la pluralidad de plantas para que la composicién sea absorbida por las
raices de la planta. Ademas, mientras el disco o elemento de corte crea una incision
en una porcion de las raices de la planta, no corta todas las raices y por consiguiente
no destruye la planta. La incisién es bastante estrecha que no requiere el cierre
después que se hace la incisién.
Este montaje aplicador se puede usar en terreno escabroso o pedregoso lcomo se
ejemplifica por los suelos en los cuales crecen arboles grandes tales comci; arboles
para madera. Ya que la barra de herramientas 15 o el montaje aplicador 1 incluye
suspensidn para permitir que el disco 2 se eleve sobre rocas o particularmente raices

firmes, el montaje aplicador se puede usar en suelo el cual es rocoso y |contiene

raices pesadas. !
La sustancia activa se puede aplicar por debajo de la superficie del suelo Ecomo un
granulo desde una tolva montada o sistema montado o como una solucién cE:iesde un
tanque de pulverizacion.

En una segunda modalidad, el montaje aplicador 1 comprende una espuela ;30 como
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mejor se muestra en la Figura 4. La espuela 30 se conecta en un eje 33 a unlbrazo de

espuela 34. La espuela 30 comprende una pluralidad de puntas de espue?a 35 las
cuales son afiladas para permitir que la espuela genere multiples incisiones eb la zona
de raices de la pluralidad de plantas. Cada punta de espuela 35 incluye un (I'E:onducto
de espuela 36 extendido debajo de la punta de espuela 35 desde una po%icién de
suministro 37 cercana al eje 33 de la espuela 30 a una posicion de apliclacién 38
cercana al borde de la punta de espuela 35. El conducto de espuela 36 permile que la
composicion activa en la forma de liquido o granulos se mueva a lo largo deila punta
de espuela 35 y sea aplicada en la incisién hecha por la punta de espuela 35. !

En esta modalidad, la composicién activa se suministra al conducto de espuela 36
desde un conducto de suministro 39. El conducto de suministro 39 esta en
comunicacion fluida o de granulos con un tanque o tolva de composicién acl;tiva (no
ilustrado en la Figura 4). Por consiguiente, la composicién activa se sumillpistra al
conducto de suministro 39 y se mueve a lo largo del conducto de suministro‘; 39. Un
conector 40 se posiciona en el extremo de espuela del conducto de suministro 69

En uso cuando la espuela 30 gira alrededor del eje 33 cada conducto de esp%uela 36
llega a esta en posicion de modo que el conector 40 estd en comunicacion flulida con
el conducto de espuela 36. En este punto la sustancia activa se suministra d’ sde el
conducto de suministro 39 en el conducto de espuela 36 para permitir la aplica'bi()n de
la sustancia activa al final de la punta de espuela 35. ;

Una tercera modalidad del montaje aplicador se muestra en la Figura 5. Los niimeros
similares se usan para referirse a caracteristicas similares del montaje aplicador en
estas y figuras previas. Se describe un montaje aplicador 1 para aplicar una sulstancia
activa a la zona de raices de una pluralidad de plantas. El montaje aplicgdor 1
comprende una espuela, elemento de corte o disco afilado 2 el cual se conecta\por un
eje 3 a un brazo de elemento de corte 4. El disco afilado 2 gira alrededor del eje 3
para generar una incision en el terreno. ||

Un inyector 6 se posiciona de modo que arrastra el disco afilado 2 cuando ellf disco
afilado 2 se mueve hacia delante para generar una incisién en el terreno. El inyéi%ctor 6
Se conecta por una manguera flexible 7 a un tanque de pulverizacion 8 el cual
contiene la sustancia activa. Un conmutador 9 controla la aplicacion de la susltancia
activa ya sea por conmutacién manual o automatica responsiva a un sensor. ]l

El inyector 6 incluye un diente de inyector de metal plano 10 el cual se conforma y
posiciona para correr cercano al disco afilado 2. EI inyector 6 es ajustable por medio
de pernos de ajuste 11 los cuales cambian la posicion del inyector 6. |

1
El montaje aplicador incluye un dispositivo de posicionamiento el cual se adapta’I para

|
|
|
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permitir que la posicion del disco afilado 2 e inyector 6 cambie de mogo que una
incision se genera en algun material en la zona de raices mientras el dis}:o afilado 2
se mueve sobre otro material en la zona de raices. El disco afilado porllo tanto se
elevara sobre raices pesadas y rocas mientras corta raices mas ligeras y eI suelo.

El dispositivo de posicionamiento esta en la forma de un resorte 5 el cua{kl desvia el
brazo de elemento de corte 4 y por lo tanto el disco afilado 2 e inyector 6 cdn respecto
al terreno. El dispositivo de posicionamiento puede desviar el brazo de elémento de
corte 4 descendentemente o ascendentemente con respecto al terreno, dependlendo
de los requerimientos de la incisién. Alternativamente, el dlqusmvo de

posicionamiento puede estar en otra forma tal como una articulacion. ‘]
Un faldén guardabarros 12 se posiciona sobre el disco 2 para prevenir qufe el barro

ensucie el inyector. ll

El montaje aplicador 1 adicionalmente incluye un acoplamiento en la formal', de barra
de herramientas 15 que conecta el brazo de elemento de corte 4 con un vefhiculo 20.
La barra de herramientas 15 se conecta de manera articulada a secciones de extremo
16 las cuales, a su vez, se conectan a los brazos de elemento de cort",ie 4. Las
secciones de extremo 16 por lo tanto, se pueden mecer hacia delante para %alinearse
con la barra de herramientas 15 o mecer hacia atras para ser posicionacfldas a un
angulo a la barra de herramientas 15. Las secciones de extremo 16 sé mecen
hidraulicamente usando el brazo 36. Esto permite el ajuste en la anchura hbrizontal
del montaje aplicador 1 lo cual es significativo para el uso entre arboles. Esto" permite

la aplicacion a cultivos y arboles los cuales varian en especiado inter-hileras. |

1
Las secciones de extremo 16 actuan como un deflector y se adaptan para empuijar

ramas y troncos de arboles fuera del camino del disco afilado 2 cuando Erea su
incision. Una boquilla de pulverizacion o aplicador de superficie 23 se asocia con el
deflector 22 y actla para pulverizar o aplicar una composicién sobre la superﬂcne del
terreno. Se puede ver que esta composicion puede ser ya sea la sustancia actlva la
cual esta siendo inyectada a través del inyector 6 0 una composncmn separ?da tal
como un herbicida para matar malezas o plaguicida u otra composicién critiq‘a. Las
secciones de extremo 16 actlan para empujar las ramas fuera del caminb para
permitir que la composicién aplicada por la boquilla de pulverizacién o aplica‘por de
superficie 23 sea aplicada cercana a la base del tallo o tronco en la superfi(‘-:ie del
terreno. !

La combinacion de la boquilla de pulverizacion o aplicador de superficie 249 y el
inyector 6 significa que el montaje aplicador se puede usar para la aplic*i,‘acién
simultanea de sustancias a diferentes partes de la planta. '

'1
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Las secciones de extremo 16 adicionalmente actian para mantener el montaje

aplicador en una posicién consistente entre los arboles empujando las ramas fuera de|
camino permitiendo la aplicacion de la sustancia activa en la posicién dptima. ,’I
Los absorbedores de choque 38 se posicionan para cooperar con las secciones dc%
extremo 16 de modo que el elemento de corte 2 no se mece ampliamente en |iﬁ
elevacion del montaje aplicador 1 del terreno en el extremo de una hilera de arboles d)
plantas. Levas de enclavamiento 39 aseguran que las secciones de extremo 16 S}]?
muevan igualmente hacia delante o hacia atras para mantener un perfil consistent;e
del montaje aplicador. I

El montaje aplicador 1 adicionaimente incluye un sensor 25 el cual se adapta parlfa
detectar una planta. Esto permite depositos discretos de la sustancia activa solamente
donde la planta se posiciona. En uso, el montaje aplicador 1 se usa para tratar una
pluralidad de plantas. EI montaje aplicador 1 genera una incision en una porcion de {Ia
zona de raices de cada una de la pluralidad de plantas e inyecta la sustancia activa g’an
esta incision. La porcién de la zona de raices de una planta Gnica en la cual la incisién
se genera se extiende desde la planta a un angulo menor de 180° de modo que se
corta solamente una porcion de la zona de raices. Simultdneamente se aplica upa
posicién sobre la superficie del terreno proxima a cada una de la pluralidad de plant’flas

por la boquilla de pulverizacion o aplicador 23. 3
La Figura 5 también muestra un recipiente alternativo 17 el cual comprende un tanq:ue
o tolva para granulos y contiene la sustancia activa. Si se usa, el recipiente alternat;leo
17 esta en comunicacion fluida o de granulos con el inyector 6. ,l
La Figura 6 muestra una cuarta modalidad de un montaje aplicador 1 para aplicar l’ilma
sustancia activa a la zona de raices de una pluralidad de plantas. Como en la primi?era
modalidad, el montaje aplicador 1 comprende un elemento de corte o disco afilad:o 2
el cual se conecta por un eje 3 a un brazo de elemento de corte 4. El brazof de
elemento de corte 4 es accionado por resorte en 5. El disco afilado 2 gira alrede}edor
del eje 3 para generar una incision en el terreno. Un inyector 6 se posiciona de m:odo
que arrastra el disco afilado 2 cuando el disco afilado 2 se mueve hacia delante gbara
generar una incision en el terreno. El inyector 6 se conecta por una manguera fle>;<ible
7 a un tanque de pulverizacién 8 el cual contiene la sustancia activa. ,'

El inyector 6 incluye un diente de inyector de metal plano 10 el cual se conforr;ha y
posiciona para correr cercano al disco afilado 2. :

El montaje aplicador incluye un dispositivo de posicionamiento el cual se adapta lpara
permitir que la posicién del disco afilado 2 e inyector 6 cambie de modo que una

incision se genera en algiin material en la zona de raices mientras el disco afilef&do 2

|
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se mueve sobre otro material en la zona de raices. El disco afilado por lo tanto se
elevara sobre raices pesadas y rocas mientras corta raices mas ligeras y el sfuelo.

El dispositivo de posicionamiento esta en la forma de un resorte 5 el cual [desvia el
brazo de elemento de corte 4 y por lo tanto el disco afilado 2 e inyector 6 con respecto
al terreno. El dispositivo de posicionamiento puede desviar el brazo de elefmento de
corte 4 descendentemente o ascendentemente con respecto al terreno, deﬂ;endiendo
de los requerimientos de la incision. Alternativamente, el dispositivo  de
posicionamiento puede estar en otra forma tal como una articulacion. J

El montaje aplicador 1 adicionalmente incluye un acoplamiento en la forma de una
barra de herramientas 15 que conecta el brazo de elemento de corte 4 con el frente
de un vehiculo 20. La barra de herramientas 15 incluye un absorbedor de cfpoques 32
para permitir la contraccion lateral de la presidn en el brazo en una direccién lateral.
La barra de herramientas 15 se conecta con un vehiculo 20 y con dos exte |siones de
brazo 16 las cuales son ajustables con relacién a la seccién central 15 para; ajustar la
longitud horizontal de la barra de herramientas 15 y el posicionamiento dél montaje
aplicador. |

El montaje aplicador 1 adicionalmente incluye un deflector 22 el cual se at?apta para
empujar las ramas y hojas fuera del camino del disco afilado 2 cuando crea su
incision. '

Un aplicador de superficie 23 tal como una boquilla de pulverizacién o a;%licador de
granulos se asocia con el deflector 22 y actda para aplicar una composicién sobre la
superficie del terreno. La composicion se almacena en el recipiente secundario 13 el
cual es un tanque o tolva de granulos. El aplicador de superficie 2!3 estad en
comunicacion fluida y de grénulos con el recipiente secundario 13 de modo que un
fluido o granulo puede moverse del recipiente secundario 13 al aplicador de superficie
23. Se puede ver que esta composicion puede ser ya sea la sustancia acI‘iva la cual
esté siendo inyectada a través del inyector 6 o una composicion separada tal como un
herbicida para matar malezas u otro compuesto benéfico. El deflector 22 !actL'Ja para
empujar las ramas y troncos de arboles fuera del camino para perm;itir que la
composicion aplicada por 23 sea aplicada cercana a la base del tallo en la superficie
del terreno. l

La combinacion del aplicador de superficie 23 y el inyector 6 significa que'el montaje
aplicador se puede usar para la aplicacién simultanea de sustancias a diferentes
partes de la planta. ]

El deflector 22 actta para mantener el montaje aplicador en una posicion i:onsistente
empujando las ramas y troncos de arboles fuera del camino permitiendo Ia} aplicacion

11
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de la sustancia activa en la posicion optima. \

El montaje aplicador 1 adicionalmente incluye un sensor 25 el cual se a«IHapta para
detectar una planta. Esto permite depésitos discretos de la sustancia activa!solamente
donde la planta se posiciona. En uso, el montaje aplicador se usa para!tratar una
pluralidad de plantas. El montaje aplicador genera una incisién en una porcion de la
zona de raices de cada una de la pluralidad de plantas e inyecta la sustancia activa en
esta incision. La porcion de la zona de raices de una planta Unica en la cual la incisidn
generada se extiende desde la planta a un angulo menor de 180° de

modo que
solamente una porcidon de la zona de raices es cortada. Simulténear:nente una
composicion se aplica sobre la superficie del terreno proximo a cada una de la
pluralidad de plantas por la boquilla de pulverizacién o aplicador de granulos 23.

La figura 6 también representa un recipiente alternativo 27 el cual combrende un
tanque o tolva de granulos y se muestra en sombras. El recipiente alternatillvo 17 esta
en comunicacion fluida o de granulos con el inyector 6 por medio de tuberia flexible
31.
El montaje aplicador se puede usar en terreno escabroso o pedregoso como se
ejemplifica por el suelo en el cual crecen arboles grandes tales como érl?oles para

madera. Ya que la barra de herramientas 15 o el montaje aplicador |1 incluye

suspensidn para permitir que el disco 2 se eleve sobre rocas o particularmente raices
firmes, el montaje aplicador se puede usar en suelo el cual es rocoso y contiene
raices pesadas. i
La sustancia activa se puede aplicar por debajo de la superficie del suelo como un
granulo desde una tolva montada o sistema montado o como una solucidn! desde un
tanque de pulverizacion.
El montaje aplicador se puede usar sin que el operador necesite girar alrededor del

vehiculo 20 para confirmar la operacion correcta.

Se puede ver que en uso en cualquier forma, el montaje aplicador [
aplicacion de una composicion a una pluralidad de plantas perennes
velocidad. No se requiere que el operador haga dos aplicaciones sepa

composiciones separadas. Ademas, no se requiere que el operador doble o

ermite la
a alguna
iradas de

pare para

mover ya sea ramas colgantes bajas o remover raices pesadas y rocas de la

trayectoria del montaje aplicador. Esto asegura que la aplicacién es mas rap
que podria ser posible de otra forma.

jda que lo

b
b

La sustancia activa la cual se aplica a plantas perennes, por ejemplo, puedelg estar en

la forma de una emulsion, suspension, pasta, material pulverizado, polvo o

‘granulos.

El montaje aplicador 1 se adapta para aplicar la composicion en varias formals.
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La composicion puede comprender dos o mas sustancias activas, por ejemplo fjos
diferentes plaguicidas sistémicos de raices, o un plaguicida sistémico de raices y un
fertilizante. [,“
La composicion puede contener desde 0.1 a 99% en peso de la sustancia activa_l por
ejemplo, 10 a 80% en peso de la sustancia activa, y uno o mas excipiéntes
agricolamente aceptables. Los excipientes, por ejemplo, pueden ser portagﬁores
solidos o liquidos. ‘:’
En una modalidad, la composicion es una formulacion de liberacion cont;{olada
formulada para liberar la sustancia activa a una velocidad particular duranﬁ‘te un
periodo de tiempo. Tales formulaciones son ventajosas ya que se pueden usar para
proporcionar liberacion de la sustancia activa por un periodo de tiempo prolongf‘:ldo sin
la necesidad de una aplicaciéon adicional de la sustancia activa. La formula’ci:ién de
liberacion controlada, por ejemplo, puede ser una formulacién de liberacién controlada
como se describe en JP 2005/187462. Tal composicidon comprende partic?’ulas de
nucleo sdlido, una capa de retencién de componente agroquimico formada aflrededor
de las particulas de nucleo y que contiene la sustancia activa, y una !fcapa de
revestimiento formada alrededor de la capa de retencion de componente agr’bqun’mico
y que contiene una resina de poliuretano. Tal composicién se puede profiucir, por
ejemplo, agregando la sustancia activa y un material aglutinante crudo Iami}hando las
particulas de nucleo solido para formar la capa de retencibn de componente
agroquimico que contiene la sustancia activa alrededor de las particulas d% nucleo, y
posteriormente agregando una resina de poliuretano cruda para formar un
revestimiento que contiene la resina de poliuretano alrededor de la capa d}e retencion
de componente agroquimico. ,‘
La sustancia activa puede ser cualquier sustancia que tiene un efecto fiilsiolc')gico en
las plantas perennes, o que tiene actividad contra una plaga o enfermi’edad de las
plantas perennes, y que es capaz de ser absorbida por las raices de?" las plantas
perennes. f
La sustancia activa, por ejemplo, puede ser un fertilizante, regulador de crecimiento
de plantas, plaguicida (por ejemplo, un insecticida o fungicida), o un herb!icida.
En algunas modalidades, la sustancia activa es un fertilizante. El fertilizante, por
ejemplo, puede ser un fertilizante nitrogenado - tal como urea, nitra_{o de amonio,
sulfato de amonio o amoniaco anhidro; fésforo y azufre - tal como superfosfato;
potasio - tal como sulfato de potasio; un fertilizante compuesto - tal com’io fosfato de di-
amonio; un micronutriente o suplemento mineral - tal como boro, molibclﬂeno 0 zinc.

, , . i -
En algunas modalidades, la sustancia activa es un regulador de;‘crecnmlento de
j

h
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plantas tales como giberlinas, citoquininas, auxinas, 4cido abscisico, clorhidrato de
|

aviglicina o etileno. |

f ’

En algunas modalidades, la sustancia activa es un plaguicida sistémico de re?'uces. El

plaguicida sistémico de raices puede ser cualquier plaguicida, por ejemplo un

¥

insecticida o fungicida, el cual se puede absorber sistematicamente por las raices de

una planta. r'

Hay numerosos plaguicidas los cuales actiian sistematicamente en plantas. ‘ff

Los ejemplos de insecticidas los cuales actian sistematicamente incluyen in:hibidores
de acetil colina esterasa tal como dimetoato; moduladores del canal de sgbdio tales
como piretroides; activadores del canal de cloro tales como avermectinas; irf‘hibidores
de biosintesis de quitina tales como benzoilureas; agonistas/antagonistas d{a receptor
acetilcolina nicotinica tales como imidacloprid, acetamiprid, tiometoxam, %lotianidin,
tiacloprid, nitenpiram o dinotefuran; diamidas de acido antranilico ftal como

|
clorantraniliprol; y diamidas de acido ftalico tal como flubendiamida. |

|

Los ejemplos de fungicidas los cuales actian sistematicamente en planta}s incluyen
bencimidazoles tal como benomil; dicarboximidas tal como procimidona;;‘fungicidas
inhibidores de la desmetilacion tal como tebuconazol; fenilamidas tal como ,'metalaxil; y
|
|
|
i

morfolinas tal como tridemorf.

El plaguicida sistémico de raices, por ejemplo, puede ser un insecticida s];'istémico de
raices seleccionado de las siguientes clases de insecticidas: inhibidorés de acetil
colina esterasa; moduladores del canal de sodio; activadores del canl_lell de cloro;
inhibidores de la biosintesis de quitina; agonistas/antagonistas del :receptor de
acetilcolina nicotinica, por ejemplo un neonicotinoide tal como imidacloprid,
acetamiprid, tiometoxam, clotianidin, tiacloprid, nitenpiram o dinotefuran; {diamidas de
acido antranilico; y diamidas de &cido ftalico; o un fungicida sistémig{:o de raices
seleccionado de las siguientes clases de fungicidas: bencimidazoles; di(j;l,arboximidas;
fungicidas inhibidores de la desmetilacién; fenilamidas; y morfolinas. ,‘
Cuando el plaguicida sistémico de raices es un agonista/antagonista dé%el receptor de
acetilcolina nicotinica, el plaguicida sistémico de raices, por ejempll"o, puede ser
imidacloprid, acetamiprid, tiometoxam, clotianidin, tiacloprid, nitenpiram fo dinotefuran.
Los agonistas/antagonistas del receptor de acetilcolina nicotinica prefefridos incluyen
imidacloprid, clotianidin y dinotefuran. ,:

Para algunos cultivos perennes puede ser deseable aplicar un herbicid%ﬂ a las plantas,
por ejemplo, puede ser deseable aplicar un defoliante u otro herbicida a las plantas
poco antes de cosechar las plantas o un producto de las plantq;s. En algunas

modalidades, la sustancia activa es un herbicida. El herbicida puede ser un herbicida

I
:
|
!
!
|
!
|
I
|
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seleccionado de las siguientes clases de herbicidas: inhibidores de af’cetolactato

sintasa - por ejemplo sulfonil ureas; inhibidores de la fotosintesis y fotosistéjma [l - por
ejemplo triazinas o disruptores del crecimiento de células de plantas - pfor ejemplo
piridinas. -

Las plantas perennes pueden ser cualquier planta perenne que crece en'.‘! una hilera.
Por una “hilera de plantas” o “plantas que crecen en una hilera” se entie)nde plantas
que crecen en una linea. La linea puede ser recta o puede ser curvada, po;r ejemplo, a
lo largo de los contornos del paisaje. ;f
Las plantas perennes, por ejemplo, pueden ser arboles portadores d? frutos, por
ejemplo, arboles que portan fruto con hueso, frutos de pepita o frutos :éuaves tales
como manzanas, peras, ciruelas, almendras o cerezas. Las plantas pere;r!mes pueden
ser arboles no productores, por ejemplo, nuez de brasil, nuez de anacarf_’:lo 0 nuez de
macadamia. Las plantas perennes también pueden ser arboles de frutos ,-‘citricos, tales
como arboles de naranja, limén, toronja o mandarina. Las plantas pere}mes tambien
pueden ser otra planta perenne que crece para propdsitos comerciale:s tales como

arboles de olivo, arboles de coco 0 arboles de caucho. !
Las plantas perennes pueden ser arboles que crecen para la produccic”m de madera,
pulpa, papel, o vigas. Las plantas perennes pueden ser, por ejemplo, funa planta de
Albies sp., Eucalyptus sp., Picea sp., Pinus sp., Aesculus sp., Plaztanug’I sp., Tilia sp.,
Acersp., Tsuga sp., Fraxinus sp., Sorbus sp., Betula sp., CratAegus sfp., Ulmus sp.,
Quercus sp., Salix sp. o Populus sp. Tales plantas incluyen la especie de Aesculus: A.
hippocastanum, A. pariflora, A. carnea; la especie de Platanus: P.;[ aceriflora, P.
occidentalis, P. racemosa; la especie de Picea: P. abies; la especi't!a de Pinus: P.
radiate, P. ponderosa, P. contorta, P. sylvestre, P. elliottii, P. montecola, P. albicaulis,
P. resinosa, P. palustris, P. taeda, P. flexilis, P. jeffregi, P. baksiana, ;'!P' strobes; y la

especie de Eucalyptus: E. grandis, E. globulus, E. camadentis, E. niteqls, E. obliqua, E.
i
|
En algunas modalidades, las plantas perennes son Acacia nv;angium, Khaya

regnans, E.pilularus.

senegalensis, Araucaria cunninghamii, Araucaria bidwillii, Eucaf/yptus pilularis,
Eucalyptus globulus, Eucalyptus agglomerate, Eucalyptus dunnii, Eu‘.Calyptus grandis,
Eucalyptus cloeziana, Eucalyptus regnans, Callitris intratropica, Cor;'ymbia citriodora,
Pinus taeda, Pinus pinaster, Pinus caribaea o Pinus elliottii. f'

Las plantas perennes pueden incluir especies de clima templado,l sub-tropicales y
tropicales. Las plantas pueden ser plantas de cualquier edad. Por ejelémplo, las plantas
pueden estar entre unos cuantos meses de edad y 101 afos de edad. En algunas

modalidades, las plantas son de méas de 1 ano de edad. En algunas modalidades, las
|
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17 ,'
plantas son de més de 2 afnos de edad. i
i
La sustancia activa se aplica por debajo de la superficie del suelo suficien:temente
préxima a las plantas perennes en la hilera para que la sustancia activa sea a;bsorbida
por las raices de las plantas. Una persona experta en horticultura o forestaci:(’)n podra
|
facilmente determinar, con respecto al tipo de las plantas y la edad de las pla{,htas, que
tiene una distancia apropiada desde las plantas perennes para que la sustancia activa

sea aplicada en una posicion donde la sustancia activa sera absorbida por |as raices

i
i

alimentadoras de las plantas. !
Como serd evidente por una persona experta en el arte, la aplicacié;h de una
sustancia activa por debajo de la superficie del suelo suficientemente préxj;’ima a una
hilera de plantas perennes para que la sustancia activa sea absorbida por'if las raices
de las plantas, tipicamente resultara en algun dafo a las raices de las l;’plantas. El
dano de las raices se puede minimizar reduciendo la profundidad de laf aplicacion,
incrementando la distancia de aplicacion de las plantas, o aplicando I%{ sustancia
activa a lo largo solamente de un lado de la hilera de plantas. Una personefi' experta en
horticultura o forestacién podria facilmente ser capaz de determinar una pr‘;‘ofundidad y

distancia apropiadas desde los tallos de las plantas para minimizar el dano de la raiz y
|

lograr la absorcion de la sustancia por las raices de la planta. ;
La sustancia activa tipicamente se aplica por debajo de la superficie delfI suelo a una
distancia de aproximadamente 10 cm a 2 metros, por ejemplo 10 cm a 8{0 cm, desde
la base del tallo de las plantas en la hilera. En algunas modalidades,}" la sustancia
activa se aplica por debajo de la superficie del suelo a una !distancia de
aproximadamente 20 a 40 cm desde la base del tallo de las plantas.f La sustancia
activa tipicamente se aplica a una profundidad de 2 a 50 ¢m, por ejemélo 2 a 30 cm,
por debajo de la superficie del suelo. En algunas modalidades, la sustal,‘fncia activa se
aplica a una profundidad de 10 a 15 cm por debajo de la superficie de! sj;'helo.

La sustancia activa se puede aplicar por debajo de la superficie del ffsuelo como el
compuesto puro. Sin embargo, mas tipicamente, la sustancia activa ;se aplica en la
forma de una composicién que comprende la sustancia activa conj‘,hntamente con
excipientes habitualmente usados en formulaciones agricolas. ;"f

La composicion que comprende la sustancia activa, por ejemplo, pubde estar en la
forma de una emulsion, suspension, pasta, materia pulverizada, polvcf;’> 0 granulos. La
composicion puede comprender dos o mas sustancias activas, pfor ejemplo dos
diferentes plaguicidas sistémicos de raices, o un plaguicida sistémic't') de raices y un
fertilizante. ,"

La composicién puede contener desde 0.1 a 99% en peso de la sus!{ancia activa, por

i
f
i
!
i
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ejemplo, 10 a 80% en peso de la sustancia activa, y uno o |mé\s excipientes

agricolamente aceptables. Los excipientes, por ejemplo, puedens ser portadores
sélidos o liquidos. !

Las composiciones se pueden preparar por métodos para preparar formulaciones
agricolas conocidas en el arte. g

En algunas modalidades, la sustancia activa se aplica en una linea cé)ntinua En otras
modalidades, la sustancia activa se aplica como una serie de deposutos La serie de
depositos tipicamente forma una linea discontinua a lo largo de la h:lera de plantas
perennes. La serie de depdsitos puede estar en una linea Unica o los diversos
depodsitos se pueden descentrar de uno o mas depdsitos precedentes. Por ejemplo,
los depdsitos pueden formar una linea discontinua a lo largo de la hilera de plantas
perennes como sigue: |

|
!
]
!
.............. 0 |
|

I |
Cuando la sustancia activa se aplica por debajo de la superficie del suelo
suficientemente préxima a las plantas perennes para que la sustancia sea absorbida
por las raices de las plantas, tipicamente, se requiere una cantidad relativamente
pequena de una composicién que comprende la sustancia activa para cada planta
perenne. Tipicamente, el volumen de la composicidn aplicada para cada planta es
menor que el volumen de una composicién que comprende la mismalsustancia activa
que podria ser aplicada si la sustancia activa fuera aplicada por| pulverizacién o

dosificacion. Por consiguiente, se pueden lograr ahorros de costo considerables

aplicando la sustancia activa por el método de la presente invencion.
Como se discuti6 anteriormente, cuando la sustancia activa es un plaéuicida sistemico
de raices, el método de la presente invencién se puede usar para cor!ntrolar una plaga
en una hilera de plantas perennes. Como se usa en la presente, u:na referencia al
“control” de una plaga en una hilera de plantas perennes abarca aprevenir que las
plagas infesten o dafen las plantas en la hilera asi como también combatir una
infestacion existente de una plaga en una o mas de las plantas en Iai hilera. La plaga
puede ser cualquier organismo, por ejemplo un insecto u otro invertebrado o un
hongo, el cual tiene un efecto adverso en el crecimiento o salud de las plantas.

El metodo de la presente invencion se puede usar para controlar ouak&uiera de las plagas
contra las cuales el plaguicida sistémico de raices es activo. Por ejemplo, cuando el plaguicida sistémico de
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raices es un neonicotinoide, el método se puede usar para controlar Coloeptera sp. (&mnlabajos),
Hemiptera sp. (gusancs de arbol), Homoptera sp. (por ejemplo, &fidos, gorgojos Y oochiLillas) 0
Hymenopetra sp. (por eiemplo, tAbanos, hormigas y moscas de sierra) en las plantas perennes. Cliando e
plaguicida sistemico de raices es una diamina de 4cido antranilico tal como dorantraniprol, el método se

puede usar para controlas plagas Lepidoptera. |

Cuando la sustancia activa es un plaguicida sistémico de raices, el plaguicida sistémico de raices se aplica
pordebajodelasuperﬁoiedelsueloenunacantidadefecﬁvaparaoontrolarlaplagaenIasfplantas
perennes. La cantidad efectiva variara dependiendo de los factores tal como el plaguicida ssstemloo de
raices particular usado, la formulacion particular usada, la profundidad y distancia de los tallos de plénlas en
los cuales el plaguicida se aplica, la plaga particular, ylaedady%peciesdelasplanmsperennl[&s. Esta
bien dentro de la experiencia de una persona experta en &l campo horticola y forestal paradeterrqinar una
cantidad efectiva de un plaguicida sistémico de raices para controlar una plaga en una hilera de plantas
perennes con respecto a la descripcion de esta especificacion. El plaguicda sistémico de raices
tipicamente se aplica a una velocidad de aproximadamente 0.2 a 5 gramos de plaguicida sistémico de
raices para cada planta.

EJEMPLO !

Near Casino, al norte de Nueva Gales def Sur, Australia e fa temporada 2006 - 2007, se aplca ddtanicina
COMO una suspension (200 ¢f) enagua a 0.5, 1.0y 1.5 gramos de ingrediente activo por arbol (gaﬁ/arbob a
arboles Eucalyptus dunni de 2 afios de edad para el control de psilidos Cretis lturatus durante el inviemo y
escarabajos de hoja crisoméldos durante el veraro. |

|

Se hace una aplicacion tnica por debajo de la superficie del suelo por cuchila de 20 - 40 om desde la base

del tallo de los arboles y a una profundidad de 10 - 15 cm en 128 | de agua por hectérea. Se toman los

conteos de psilido de escudo 141y 303 DAT (dias después del ratamiento). Se mide la altura del! arbolen
|

tratamiento y luego a 303 DAT. El didmetro a la altura del seno se mide a 303 DAT. !

La aplicacion sub-superficial de clotianidina de 0.5 a 1.5 gai/4rbol significativamente reduce los oo‘hteos de

psilido de escudo y mejora el crecimiento de £. dunni bajo alta presion de psilido hata 303 DAT.

|
Elincremento de volumen de madera a 1 gaj/arbol para 303 DAT es 85 mYha. '
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Tabla 1. Comparacion de tres proporciones de Clotianidina aplicadb por

aplicacién sub-superficial para el control de psilidos

|
1
i
i
1
|
|
s

5 Proporcién Conteo medio de escudo por 5 ho_‘iuel‘
Tratamiento terminales i
gai/arbol | 07/10/06 (141 DAT)* | 19/03/07 (303 DAT)*

1. Control no tratado Nil 356a 16.73 A .;

3. Clotianidina 0.5 2330 350B |

10 [4 Clotianidina 1 071 c 2068 |
5. Clotianidina 1.5 0.58 ¢ 0.69B |

Valor P 0.0000 0.0000 ‘

LSD (5% nivel)** 1.13 3.57 ,‘

. 15 * Signfica dentro de las columnas seguido por la misma letra que no son

|

significativamente diferentes al nivel de 5% |
|
** Significa minima diferencia significativa al nivel de 5% |

Tabla 2. Comparacién de tres proporciones de Clotianidina para el éfecto de

control de psilidos sobre el crecimiento de E. dunni

|
i
]
i
.’
|

20
Altura media del Incremento medio de] | DBM+
Tratamiento Proporcidn arbol (cm)* altura de arbol (cm)*,-'l (cm)
gai/arbol | 303 DAT 0- 303 DAT ; 303 DAT
55 1. Control no tratado nil 447 cd 159 be ;'! 5.03¢
3. Clotianidina 0.5 500  be 198 ab ;| 544 be
. 4., Clotianidina 1 526 b 228 a , 5.91 ab
5. Clotianidina 1.5 594 a 229 a ffl 6.67 a
Valor P 0.000 00002 | | 0.0024
LSD (5% nivel) 62.86 o84 | 8.74
30 5
»
+ DBM = diametro a la altura del seno (1.3 m arriba del nivel del terreno) |
|
Efecto en el volumen de madera ,']
35 Ladiferencia de volumen entre el no tratado y el tratamiento de 1 gai/éfrbol‘ se puede

calcular durante 303 dias.

|
I
]
]
i
i
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Madera ‘inedia

Altura media del

Diametro medio del

vol/ha (m?)

Proporcion
arbol (m) arbol (cm)

Control No tratado | 4.47 5.03 13.7 !
1 gai/arbol 5.26 5.91 22.2 ;'
|
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RESUMEN DE LA INVENCION
La presente invencion se refiere a un montaje aplicador para aplicar una sustancia
activa a la zona de raices de una pluralidad de plantas, el montajelx‘aplicador

comprende: un aplicador de subsuelo que tiene un elemento de corte pa}a generar
una incision en el terreno, un inyector asociado con el elemento de f_"corte para
permitir que la sustancia activa sea inyectada en la incisién; y un disi‘)ositivo de
posicionamiento adaptado para permitir que la posicion del element’g de corte

. L . R , | .
cambie de posicion de modo que se genera una incisién en algin material en la
zona de raices mientras el elemento de corte se mueve sobre otro m%lterial en la

zona de raices.

|
1
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REIVINDICACIONES

una pluralidad de plantas, caracterizado porque comprende:
un aplicador de subsuelo que tiene un elemento de corte, f
un inyector asociado con el elemento de corte, |
|

|

|

un dispositivo de posicionamiento,

———

superficie del terreno, y;

un deflector.
I
|

2. Un montaje aplicador de conformidad con la reivindicacion 1, caractgnzado
porque el dispositivo de posicionamiento esta en la forma de suspensi’bn que

i
|

. - ,f
opera para desviar elasticamente el elemento de corte con respecto al terreno.
]
|

. i .
3. Un montaje aplicador de conformidad con cualquiera de las reivindlc‘bacmnes
1
precedentes, caracterizado porque el elemento de corte gira alrededor de; un ejey

i
i
i
i
|
|

crea una incision durante la rotacion.

1

4. Un montaje aplicador de conformidad con cualquiera de las reivinJicaciones
|

precedentes, caracterizado porque el elemento de corte es un disco.
|
icaciones 1

5. Un montaje aplicador de conformidad con cualquiera de las reivind

{
|
|

hasta 3, caracterizado porque el elemento de corte es una espuela.

6. Un montaje aplicador de conformidad con la reivindicacion 1, c{éracterizado

porque el aplicador de superficie comprende una boquilla de pulverizadién.

i
1

7. Un montaje aplicador de conformidad con la reivindicacién 1, (fﬁaracterizado

i
i

. . . L
porque el aplicador de superficie comprende un dispensador de grantlJlos.
i

8. Un montaje aplicador de conformidad con cualquiera de las re;ivindicaciones
precedentes, caracterizado porque el aplicador de superficie y el inyector se

conectan a un depdsito Unico.

i
f
)
|
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9. Un montaje aplicador de conformidad con cualquiera de las reivindicacionelb
precedentes, caracterizado porque el aplicador de superficie y el inyector se
conectan a depdsitos separados. ll
|

10. Un montaje aplicador de conformidad con cualquiera de las reivindicacionés
precedentes, caracterizado porque el deflector tiene un borde delantero y un bord:e
posterior con respecto a la direccion de movimiento del vehiculo, el deflector e:s
orientado de modo que el borde delantero se posiciona mas cercano al vehicufo
que el borde posterior. | |
|

11. Un montaje aplicador de conformidad con cualquiera de las reivindicacionc?ﬁs
precedentes, caracterizado porque el aplicador de superficie se ubica en el

deflector. i

|
12. Un montaje aplicador de conformidad con cualquiera de las reivindicacionlas
precedentes, caracterizado porque adicionalmente comprende un acoplamiento

para conectar el montaje aplicador con un vehiculo. |
|

|

,
13. Un montaje aplicador de conformidad con la reivindicacion 11 6 1’2,

caracterizado porque el acoplamiento permite el movimiento tanto verticalmerlite
|
|
\

14. Un montaje aplicador de conformidad con cualquiera de las reivindicacionies

como lateralmente a la direccién de movimiento del vehiculo.

11-13, caracterizado porque el acoplamiento comprende un conector extendifdo

|
desde el vehiculo y un brazo extendido lateralmente con respecto al conector. |

!
15. Un montaje aplicador de conformidad con la reivindicacion 14, caracterizaido
porque el brazo se conecta con un absorbedor de choques.

!
l
|
16. Un montaje aplicador de conformidad con la reivindicacion 14 6 15,
|
caracterizado porque el brazo comprende dos o mas secciones. ]

|
17. Un montaje aplicador de conformidad con cualquiera de las reivindicacior]hes

precedentes, caracterizado porque se adapta para suministrar la sustancia activa

l

'!
;
|
]!
|
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suficientemente préxima a cada una de la pluralidad de plantas! para que la
composicion sea absorbida por las raices de la planta. ]

!

|
18. Un montaje aplicador de conformidad con cualquiera de las reilklindicaciones
precedentes, caracterizado porque se adapta para suministrar la sustancia activa
a una profundidad del suelo de 2-30 cm. ]

|
19. Un montaje aplicador de conformidad con cualquiera de las rei:vindicaciones
precedentes, caracterizado porque el inyector se adapta para su;ministrar una
aplicacion continua de sustancia activa. ]

|
20. Un montaje aplicador de conformidad con cUanuiera de las reivir#dicaciones 1-
18, caracterizado porque el inyector se adapta para suministfar depdsitos
discretos de sustancia activa. ]

l
21. Un montaje aplicador de conformidad con cualquiera de las reiivindicaciones
precedentes, caracterizado porque adicionalmente comprende; un sensor
adaptado para detectar la distancia entre el montaje aplicador y]una planta y
aplicar la sustancia activa a una proximidad especifica a la planta. |

|
22. Un montaje aplicador para aplicar una sustancia activa a la zona de raices de
una pluralidad de plantas, caracterizado porque comprende:
un aplicador de subsuelo, el aplicador de subsuelo comprende urj elemento de
corte, y un inyector asociado con el elemento de corte; J
un aplicador de superficie posicionado; !
y, un deflector adaptado. '

!
23. Un montaje aplicador de conformidad con la reivindicacién 22,f caracterizado
porque se adapta para suministrar la sustancia activa a una profundidad del suelo
de 2-30 cm. ]

|
24. Un montaje aplicador de conformidad con cualquiera de las réivindicaciones
22-23, caracterizado porque el inyector se adapta para suministrar !una aplicacion
continua de sustancia activa. ]
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25. Un montaje aplicador de conformidad con cualquiera de las reivindit?aciones

22-24, caracterizado porque el inyector se adapta para suministrar dl:"epésitos
1
discretos de sustancia activa. :
|
26. Un montaje aplicador de conformidad con cualquiera de las reivindilj'caciones

22-25, caracterizado porque adicionalmente comprende un sensor adapfado para
)
detectar la distancia entre el montaje aplicador y una planta y aplicar la ;'sustancia

activa a una proximidad especifica a la planta.

:
;
)
;
;
;
|
|
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Espacio libre para el adhesivo de radicaci%n

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCTA

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
CONVERSION, DIVISION Y FUSION DE SOLICITUDES

1. Identificacion del Tramite

[:,Conversién El Divisién |:] Fusién
[ZI Patente de Invencion

[ ] Patente de Modelo de Utilidad

l_—_:] Registro de Disefio Industrial
I____l Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural [:l Persona Juridica

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
Nombre o Denominacion / Nombre social

Nombre del representante legal

Tipo de empresa Micro [:l Pequeria D Mediana D Otra Ij:]

Documento de identificacion: [:IC.C. DC.E. EINIT DOtro Nimero

Nacionalidad/Pais de constitucion Direccién del titular Ciudad l
JAPON 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku Tokyo 104-82(;50
|
Direccion electrénica No. Fax Numero tejlefénico
i

|

DAutorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones

i
sean enviadas a través de la direccion de correo electronico I
]

3. Datos de! representante o apoderado

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO 39.779.654 de Bogota 70.8'19 de C.S8.J.
e
Apellidos y Nombre Documento de Identificacion T.P.iNo.
Direccién del representante Ciublad
Calle 94 A No.7 A -09 Bogota
|
Direccién electrénica No. Fax Numero telefénico

info@castellanosyco.co 7 550158 7 560770

r

!

I
En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de]'Propiedad
Industrial, sirvase indicar el nimero de su radicacion o protocolo general

|
[
|
J
|
|



4, ) Datos del tramite

f
CONVERSION DIVISION FUSION
Expediente Expediente 10 061658 Expediente f
[
[
De: No. de Divisional  UNO (1) De: [
A A
5. Comprobante de Pago No.  13-0018638 vy 13- 001868 Fecha Febrero 25 de 2013
6. Anexos

Comprobante de pago de la tasa
Poder, si fuere el caso con el que se acredita la representacion
Ntmero de documento que ordena la comisién o fusion o division

Documento que contiene la conversién, division o fusion de la solicitud

KOO

Texto de la descripcidn y reivindicaciones en espafiol

7. Firma

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO ( WM
Nombre y Apellidos Firtna /

39.779.654 de Bogota

i
70.819 C.S.J.

c.C.

TP.

P2795 - SOLICITUD DIVISIONAL DE LA P1961

|
26 FEB. 2013

3
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|
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2
- -

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

|
| No.13-0018678
|

RECIBIDO DE : CASTELLANOS Y Y CO

Bo'goté D.C., Febrero 25 de 2013 - 15:17:05

| NI 800.174.641
|
|

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGQ BANCO CUENTA No PAGQO FECHIA PAGO VR PAGO
CONSIGNACION BANCO DE BOGOTA 062754387 535292730 25/0‘2/2013 4.630.000.00
|
*** Conceptos Pagados *** ‘1
CANT. RENTISTICO CONCEPTO Vr lJI'i\IDlTARIO Vr CONCFPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES 2205 DIVISIONAL SOLICITUD DE PATENTE 450_d00.00 450.000.00
DE INVENCION CONT. DERE i $450.000.00

e e mp et

SON: **CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: A

—
e

. Recibo de Caja Aplicado al Expediente No.

|
i
|
l
l

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogot3, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mai: Info@sic.gov.co Conmutador: (571} 5870000 Fax: (571) 5870284 Linea: 018000-910165 Call Centl‘r: (571) 6513240
. Febrero 25 do 2013 - 15:17:06

l
|
3¢




SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2
-/-

€

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 13 - 0018681

Bogota D.C|, Febrero 25 de 2013 - 15:17:05

RECIBIDO DE : CASTELLANOS Y Y CO

NI 800.174.641

TiPO PAGO

*** Soporte del Pago ***

BANCO CUENTA Na PAGO

FECHA PAGO VR.PAGO

CONSIGNACION BANCO DE BOGOTA

062754387 536292730

25/02/2013 4.630.000.00

CANT. RENTISTICO

*** Conceptos Pagados
CONCEPTO

e e

t

VEUNDITARIO V. CONCEPTO

12 50005-01-01 SOLICITUDES

1607 REIVINDICACION PATENTE UNITARIA

30.000.00 360.000.00

ADICIONAL A LAS 10 INIC

SON: **TRESCIENTOS SES%NTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

TN

Responsable:
' Recibo de Caja Aplicado al Expediente No.

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogota, D.C.- Colombia
Web: www.slc.gov.co e-mai: info@sic.gov.co Conmutador: (5§71) 5870000 Fax: (571) 5870284 Linea: 018000-910165 Call Center:
. Febrero 25 do 2013 - 15:17:06

$360.000.00

(571) 6513240
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COLOMBIA

El (los)

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
Domiciliadosen  27-1, Shinkawa 2-chome,
Chuo~ku, Tokyo 104-8260 ~ JAPON

Nombran por el presente a XIMENA CASTELLANOS A. ylo
MARGARITA CASTELLANOS A. abogadas con oficinas en
la Carrera 9 No. 93-09, Bogota-Colombia para

y para cbtener la proteccion de mi (nuestra) propiedad
Industrial y con este fin autorizamos a dichos apoderados para
Que nos representen ante cualesquiera autoridades o
personas de los o6rdenes administrativo, contencioso -
administrativo y judicial en todo lo relacionado con los
. siguientes actos y gestiones:

a) Obtencién de patentes de invencién, modelos y dibujos
industriales; registro de marcas de fabrica, de servicio,
colectivas o defensivas y de denominaciones de origen,
depésito de nombres y ensefias comerciales; su
renovacion, prorroga, inscripcion de traspaso y cambio de
nombre o domicilio, cancelacion voluntaria y el registro
de licencias de uso de esos derechos;

b) Para la obtencion de registros sanitarios;

¢) Acciones de oposicion, observacion, cancelacién, nulidad,

medidas cautelares y en general los juicios civiles,
penales, administrativos o contencioso - administrativos
que promovamos o $e hos promuevan.

Pudiendo en todos los actos y gestiones arriba mencionados

sustituir éste mandato, transigir, desistir, recibir, cancelar,

renunciar, aceptar notificaciones y nombrar apoderados
judiciales y extrajudiciales.

Dadoyfirmadohoy 9 de Marzo de 2005

[ en

por

Osaka - JAPON

(El notario debe suscribir el documento en la pagina siguiente)

(Se requiere legalizacion consular o mediante apostilla)

;
< Tafa. (674900

7 JV"/EWPG |

OF ATTORNEY

| (we) the undersigned

i

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
Of 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260
Japan

hereby grant(s) Power of Attomey to XIMENA
CASTELLANOS A. and Jor MARGARITA CASTELLANOS
a. attomeys residing at Carera 9 No. 93-09, Bogota-
Colombia, to 1

and to obtain the protection of my {our Industrial Property, for
which purpose we authorize the said attomeys to represent
us before any authorities, or persons[ specially those,
administrative, contentious and judicial, in all matters
conceming the following:

a) Obtainment of patents, models and designs, registration of

trademarks, service, collective and defensive marks, and of

designations of origin, the deposit of trade names and

ensigns; its renewal, extension, recordal of assignments,

change of name or domicile, voluntary cancellation, and the

registration of licenses of use of the aboveLrights;

b) For the obtainment of Sanitary registrations;

¢) Actions of opposition, cancellation, nhllity. infringement,
granting of licenses; and in general th,la civil, criminal and
administrative suits related to those [n'ghts; actions and
suits instituted by us or against us; |

In all the above matters they may substitute this power of

attomey, compromise, desist, cancel, receive, renounce,

accept notifications and appoint attorneys jin fact, in or out of

court,

Given and signed this 9th day of March, 2005

in Osaka,Japanﬁ I
SUMITOMO CHEMICAL to ' wh‘
COMPANY, T.IMITED - |

SATOSHI KAWACHI
REPRESENTATIVE DIRECTOR !

Y

{Notary shall execute on the next page) ‘

3¥



z| " (BR8]
apnv. A
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

Country: JAPAN
This public document

has been signed by Shoji ISHIDA

acting in the capacity of Notary Public of the Osaka
Legal Affairs Bureau

bears the seal/stamp of Shoji ISHIDA, Notary Public

Certified

6. NAR.29.2005

at Osaka

by the Ministry of Foreign Affairs
. No. 0 J 1 " 2

Seal/stamp: 10. Signature:

W

Tsutomu HIGUCHI

For the Minister for Foreign Affairs
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NOTARIAL ATTESTATION

REGISTER NUMBER: 2522005 ‘,

This is to certify that Nobuko INAMOTO, an agent of Satoshi',
KAWACH]I, has stated in my very presence that said Satoshi KAWACHI
acknowledged himself to have signed the attached Power of Attorr%ey in
compliance with the authority bestowed on him as the Representa’ltive
Director of SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED, a corpoz'ation
organized and existing under the laws of Japan and having a prin(‘:ipal

place of business at 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo '|
104-8260 Japan.

At the Office of Shoji ISHIDA, Osaka, Japan
on the 25th day of March, 2005

Shoi J ik

Shoji ISHIDA
Notary attached to
The Osaka Legal Affairs Bureau!

¢/o Sawanotsuru Building

1-2, Hirano-machi 2-chome
. Chuo-ku, Osaka, Japan

-----

OSA\\A\EGAL AFFA\RQBLREAU )

NOTAD\Y

“CHOME. /f
HIRAN() MACH], 2-CH »
N CHUO-KU, OSAKA JAPAN 4
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CERTIFICATE "

This is to certify that the annexed Notarial Certificate has i
been executed by Notary,duly authorized and practising in Osaka, |

Japan, and that the Official seal appearing on the same is genuine

Date 05 3.29

Director of the Osaka Legal Affairs Bureau




---------------------- TRADUCCION OFICIAL No. 05-0414
de un documento escrito en INGLES, el cual para su identiﬁcacién Heva
sello de 1a Traductora e Intérprete Oficial, Res. 2755/68 y 01144/97 de
Minjusticia, al igual que Ia presente, ——mmmmmeem oo
{Anexos a un documento de Poder de Sumitomo Chemical Co.Ltd.)
Registro No. 252/ 2605

La presente es para certificar que Nobuko INAMOTO, agente de
Satoshi KAWACI!!, ha manifestado en mi presencia que dicho Satoshi

KAWACHI rcconocid &1 mismo haber Srmado o} docwmcnto de Poder
adjunto en cumplimiento de la autoridad conferida a é1 como Director
representante de SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED, una

sociedad constituida y existente bajo las leyes del Japén y con domicilio

principal de negocios en 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokio 104-

8260 Japon.

En la oficina de Shoji ISHIDA, Osaka, Japén
Hoy dia 25 de Marzo de 2005

{fdo) ilegible

Shoji ISHIDA

NOTARIO adjunto a la

Oficina De Asuntos Legales de Osaka

¢/o Sawanotsuru Building




|
!
1
l
1-2, Hirano- machi, 2-Chome, ‘)
Chuo-ku, Osaka, Japon ]1

{Sello} Oficina de Asuntos Legales de Osaiisa
NOTARIO

1-2, Hirano-Machi, 2-chome,
Chuo-ku, Osaka, Japon

l

!

|

|

!

|

i

|

CERTIFICADO E

La presenie es para ceriificar que la firma que aparece anteriormente ha |jsici\':»
impuesta por Notario, debidamente autorizado v en ejercicio en Osaka, J%pén, y

que el sello oficial que aparece en el mismo es auténtico.

)

1

ficcha: 05.3.29 ’.
)

Director de la Oficina de Asuntos Legales de Osaka

APOSTILLA

{Convencién e La Haya del 5 de Octubre de 1961)
1. Pais: JAPON

Este documento publico

2. ha sido firmado por Shoji ISHIDA

|
!
!
tos

Legales de Osaka
4. lleva el scllo de Shoji I1SHIDA, Notario Pablico

Certificado

44
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5. cn Osaka 6. El 28 dc Marzo de 2005
7. por el Ministerio de Relaciones Exteriores
8. No. 01152
9. Scllo: | 10: Firma
(fdo} ilegible

Tsutomu HIGUCH i

Por cl Ministro d¢ Relacionces Exteriores.

Es traduccién ficl y completa, a la cual me remito, |

K -t 5L

DORA pUQUE DE BERN

nETRADUCTORA E INTERPRETE OHCMI.
3. 02755/68 ¥ 01144/97 . MiNJUSTICIA
REP, pE CoLomen

Bogota, Abril 8, 2005

&
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APARATO PARA APLICAR UN PLAGUICIDA A CULTIVOS PERENNES i
|

g i
Campo de la Invencién '

La invencion se refiere a los campos horticolas y forestales. En particular, la invencion
se refiere a un aparato para aplicar una sustancia activa a plantas perenneg y a

métodos para aplicar sustancias activas a plantas perennes. ;

)
Antecedentes de la Invencién '

Muchas plantas perennes crecen para propdsitos comerciales. Las plantas per;émnes
que crecen para propositos comerciales (referido en la presente como “cn}ljltivos
perennes”) incluyen muchos arboles frutales, tales como arboles de manzana, éLbo|es
de pera y plantas de citricos, vides productoras de frutos, tales como uva, y ei;rboles

|
gue crecen para la produccién de papel, pulpa, astillas 0 madera. Pueden lincluir

especies de clima templado, sub-tropicales y tropicales. !

!
Los cultivos perennes tipicamente crecen sobre areas grandes, por ejemplo, en

|
huertos o vinedos para la produccion de frutos o en plantaciones forestales para la

produccion de papel, pulpa, astillas 0 madera. ;'

Los cultivos perennes pueden ser afectados por una variedad de plagas, incluyendo

|
insectos y hongos, las cuales pueden reducir el crecimiento o produccién de frutos del

. - , |
cultivo perenne y puede resultar en daino o ain muerte de las plantas. !

Varios métodos se han usado para aplicar plaguicidas a cultivos perennes. Un método

|
comun para aplicar plaguicidas a cultivos perennes es pulverizacion aérea. !

!

Los insecticidas tales como neonicotinoides son absorbidos sisteméticame:nte por
plantas a través del sistema de raices de las plantas. De manera simi;lar, los
elementos de alimentos para plantas y fertilizantes se pueden absorber por el ,'éistema
de raices de las plantas. Tal absorcion de insecticidas, fertilizante de pl;antas o]
alimento para plantas u otras composiciones es efectiva en el mejoramiegento del
crecimiento de las plantas perennes. f

Los plaguicidas, insecticidas, fertilizantes y alimento para plantas se han apflicado a
arboles individuales por inyeccion en el suelo en mdltiples ubicaciones alred:edor del
arbol o por inyeccién directamente en el arbol. También se han aplicado a pbléntulas
como una pildora depositada en el suelo al momento de plantar las pfléntulas.
Ademas, se pueden aplicar a arboles de citricos y manzana como un dosificabor en la

superficie del suelo alrededor del arbol. f

|
Estos métodos de aplicacion tienen un nimero de desventajas para la aplicacion a

cultivos perennes u otras plantas perennes que crecen sobre un area grgnde. La

|
.'
|
|
|
i
|
i
|
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inyeccion de un plaguicida en el suelo alrededor de cada planta a ser tllatada o]

inyeccion de un plaguicida o fertilizante en la planta es consumidora de tlen‘wpo y de
mano de obra intensiva y por lo tanto es un método costoso para aphcar una
composicion a cultivos perennes sobre areas grandes. La aplicacién de un d?smcador
a cada planta también puede ser consumidora de tiempo y puede tenefr efectos
ambientales adversos ya que el dosificador puede moverse facilmente del'l sitio de
aplicacion y, por ejemplo, ser lavado en vias fluviales. El depdsito de una pillhora en el
suelo al momento de plantar una plantula también es consumidor de tiemp“o y no es
un método aplicable para plantas establecidas. Estos métodos de aplicaciéjn también
solamente permiten la aplicacion a una velocidad lenta y no permitén la facil

aplicacion en situaciones de cubierta del terreno altamente vegetativa.

Breve Descripcién de la Invencién

;
i

I

.'

En un primer aspecto la presente invencion proporciona un montaje api‘lcador para
aplicar una sustancia activa a la zona de raices de una pluralidad dq plantas, el
montaje aplicador comprende: un aplicador de subsuelo que tiene un (‘.‘élemento de
corte para generar una incision en el terreno, un inyector asociado con el \"elemento de
corte para permitir que la sustancia activa sea inyectada en la incision; y dn dispositivo
de posicionamiento adaptado para permitir que la posicion del elemento de corte
cambie de posicion de modo que una incisiéon se genera en algun materll_al en la zona

de raices mientras el elemento de corte se mueve sobre otro material ?'n la zona de

raices. f

En una modalidad, el dispositivo de posicionamiento permite que el elerﬁlwento de corte
sea posicionado de modo que puede generar una incisién en materiale;.’s suaves tales
como el suelo y raices delgadas mientras se mueve sobre materialés duros tales
COMO rocas y raices gruesas. f

En una modalidad, el dispositivo de posicionamiento esta en la forma fffde suspension
que opera para desviar elasticamente el elemento de corte con respect{.f) al terreno.

En una modalidad, el montaje aplicador adicionalmente comprende u,'h acoplamiento
para conectar el montaje aplicador con un vehiculo. En una ‘i: modalidad, el
acoplamiento forma parte del dispositivo de posicionamiento ‘ff y se desvia
elasticamente hacia el terreno. En una modalidad, el acoplamiénto permite el
movimiento tanto verticalmente como lateralmente a la direccion del movimiento del

)

'
Il

vehiculo. ,
Se puede ver que este montaje aplicador permite la aplicacién de una sustancia

4%
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efectiva a la zona de raices de la pluralidad de plantas creando una incisi‘()n en la

zona de raices de las plantas sin destruir las plantas. El montaje aplicador apflica esta
sustancia activa a la region del subsuelo generando la incisién en material su:ave tales
como el suelo y raices delgadas mientras el elemento de corte se deja mox‘/er sobre
material méas duro tales como rocas vy raices gruesas. Esto permite que el usu'[:ario cree
rapidamente una incisién para aplicacion de una sustancia activa sin destruw las
plantas. Permite la aplicacion a velocidades mayores en mas areas de cublerta de
terreno altamente vegetativas debido a los cortes del montaje aplicador a tr%lvés de la
vegetacion sin contaminacion. ,'

En una modalidad, el elemento de corte gira alrededor de un eje, la ro"tacién del
elemento de corte genera la incisiéon. En una modalidad, el elemento de oforte es un
disco. En otra forma el elemento de corte es una espuela. ;

En una modalidad, el montaje aplicador adicionalmente comprende un a‘blicador de
superficie posicionado para aplicar una sustancia activa a la superficie del terreno.
Esto permite la aplicacién de subsuelo simultdnea de una sustancia activ’fa a la zona
de raices y la aplicacién de una sustancia activa a la superficie del te,-rrenof o follaje de
la planta. El aplicador de superficie se puede unir al mismo depdsito comq’ el inyector.
Alternativamente, el aplicador de superficie se puede conectar con ‘{Jn deposito
separado. Por consiguiente, la sustancia activa y la composicion aé)licada a la
superficie del terreno puede ser la misma sustancia o puede ser diferente l,"una de otra.
En una modalidad, el aplicador de superficie comprende una boquilla de éulverizacién.
En otra forma, el aplicador de superficie comprende un dispensador de ;"grénulos. En

otra forma, el aplicador de superficie comprende tanto una boquilla defpulverizacién

i
|

como un dispensador de granulos. !
En una modalidad, la sustancia activa aplicada por el aplicador de SL‘f!perficie es la
misma como la sustancia activa aplicada por el aplicador de subsuelo. f
En una modalidad, la sustancia activa aplicada por el aplicador de].“ superficie es
diferente de la sustancia activa aplicada por el aplicador de subsuelo. I?I’or ejemplo, la
sustancia activa aplicada por el aplicador de superficie podra serfl un herbicida,
mientras que la sustancia activa aplicada por el aplicador de subsuelfl) podra ser un
fertilizante.

En una modalidad, el montaje aplicador adicionalmente comprencl!'e un deflector
adaptado para empujar hacia abajo las ramas de la trayectoria d;eI aplicador de
superficie para permitir que la sustancia activa sea aplicada a la base (ﬁel tallo.

En una modalidad, el deflector comprende un miembro alargado qué tiene un borde

delantero y un borde posterior con respecto a la direccion de movumne’nto del vehiculo,

{
I
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I
i
I
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el miembro alargado es orientado de modo que el borde delantero se pofsiciona mas
cercano al vehiculo que el borde posterior. :f
En una modalidad, el aplicador de superficie se ubica en el deflector. f
En una modalidad, el montaje aplicador se adapta para suministrar la susftancia activa
suficientemente proxima a cada una de la pluralidad de plantas para la ;composicién
gue se absorbe por las raices de la planta. :
En una modalidad, el montaje aplicador se adapta para suministrar la su,étancia activa
a una profundidad de suelo de 2-30 cm. | ,'
En una modalidad, el inyector se adapta para suministrar una aplicaciéfw continua de
sustancia activa. En otra forma, el inyector se adapta para suminislt'rar depdsitos

) . . |
discretos de sustancia activa. ;

1
En una modalidad, el montaje aplicador adicionalmente comprentfﬂe un sensor

adaptado para detectar la distancia de una planta desde el montaje aplilt':ador y aplicar

sustancia activa a una distancia especifica de la planta. !
En una modalidad, el montaje aplicador se usa en la aplicacion de la sfhstancia activa
sobre areas grandes y se arregla para operar a una velocidad promedlio de alrededor
de 4 km/hr. :

En una modalidad, la pluralidad de plantas se posiciona en una hilera. |

En un segundo aspecto, la presente invencién proporciona un montajcfa aplicador para
aplicar una composicién a la zona de raices de una pluralidad de plarfmtas. El montaje
aplicador comprende un elemento de corte para generar una incisién én el terreno, un
inyector asociado con el elemento de corte para permitir que la sust:ancia activa sea
inyectada en la incision y una boquilla de pulverizacion o aplicaéjor de granulos
posicionado para aplicar una composicion sobre la superficie del terreno. Se puede

ver que esto permite la aplicacion simultdnea de una sustancia activa a una zona de
)

raices y una composicion a la superficie del terreno. |
En un tercer aspecto, la presente invencién se dirige a un métod{) para tratar una
pluralidad de plantas, el método comprende generar una incision en ,'funa porcién de la
zona de raices de al menos alguna de la pluralidad de plantas:i; e inyectar una
sustancia activa en la incision. ,‘

En una modalidad, las plantas que son tratadas estan en un terrené pesado tal como
aquel encontrado en plantaciones forestales. En una modalida‘ld, el método de
tratamiento se realiza por un montaje aplicador montado en vell‘n'culo que viaja a
velocidades promedio de alrededor de 4 km/hr. ;‘

En una modalidad, la porcion de la zona de raices de una planta fL’mica en la cual la

L : . |
Incision se genera se extiende desde la planta a un angulo de rpenos de 180°. Se
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puede ver que esto permite que una sustancia activa sea suministrada a la zona’ de

raices sin destruir todas las raices de la planta. :

En una modalidad, la incisién se extiende a través de algunos materiales perd;S se
mueve sobre otros materiales. ff;

En una modalidad, la incisién se genera por un elemento de corte y la inyecci(?n se
realiza por un inyector asociado con el elemento de corte. El elemento de cort(;iﬂ y el
inyector se posicionan en un montaje aplicador Unico. ;‘

En una modalidad, el método adicionalmente comprende aplicar un liquido o Aphcar
una composicion en granulos sobre la superficie del terreno préximo a cada una de la
pluralidad de plantas. I!

Los inventores han encontrado que el método y aparato de al menos unaf forma
descrita tienen muchas ventajas sobre el aparato y métodos para aplic’é":lr una
sustancia activa a una pluralidad de plantas. La aplicacion subsuperficia! de la
sustancia activa significa que hay poca volatilizacién, derrame o foto-degrada}‘cién de
la sustancia activa. Ademas, la aplicacién subsuperficial de la sustanciafi activa
tipicamente reduce la exposicién de los operadores, trabajadores, ganado;' y otros
organismos a la sustancia activa, en comparacién con la pulverizacion faérea o]
aplicacion superficial de la sustancia activa. Este aparato y método ayuléian a la
sustancia activa a ser aplicada en una posicion donde es facilmente <!j'apaz de
absorberse por las raices de las plantas, lo cual acelera la eficacia en con‘wparacién

l

con otros métodos para aplicar sustancias activas. |

Ademas, se ha encontrado sorprendentemente que el aparato y método de'] al menos
una forma descrita son efectivos cuando se usan en una hilera de plantaslv perennes
aun aunque la sustancia activa no se aplica uniformemente alrededor de cr?gtda planta.
La aplicacion de una sustancia activa por debajo de la superficie del suel{"o cerca de
una planta perenne establecida tiene la desventaja de interrumpir el sistem’a de raices
de la planta. La interrupcion del sistema de raices puede tener efectos neqativos en el
crecimiento o produccion de frutos de la planta. Sin embargo, la aplicad;:ién de una
sustancia activa por debajo de la superficie del suelo en una linea o serie ée depdsitos
adyacentes a la hilera de plantas perennes solamente interrumpe parte del sistema de
raices de cada planta. Aplicando la sustancia activa por debajo de la s};’fuperﬁcie del
suelo en una linea o serie de depdsitos adyacentes a la hilera de plantas;i perennes, la
sustancia activa puede ser aplicada eficientemente y en costo efectivo ',"‘a las plantas
perennes en la hilera. Por consiguiente, el aparato y método se puede U}éar para tratar
plantas perennes donde podria no ser practico o econdmico tratali‘ cada planta

individualmente inyectando la sustancia activa en la planta o inyectandp la sustancia
i

|
|
i
|
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activa en el suelo en mdltiples ubicaciones alrededor de cada planta. i
La eficiencia de la aplicacién de la sustancia activa es grandemente incrementada por
el montaje aplicador lo cual permite la aplicacién en terreno pesado scl%bre areas
amplias a velocidades relativamente altas sin requerir roturas regulares p%ara limpiar
un montaje aplicador, limpiar el terreno o rodear el arbol. Ademas, (%I montaje
aplicador no requiere segunda aplicacion de una sustancia adicional. ]'

Breve Descripcion de las Figuras I

Ahora se describiran las modalidades preferidas, por via de ejemplo solar,nente, con

referencia a las figuras acompanantes en las cuales: '
La Figura 1 es una vista en planta superior de un montaje aplicador enluso en un

|
vehiculo de conformidad con una modalidad de la invencién. j

La Figura 2 es una vista en perspectiva trasera del montaje aplicador de la Figura 1.
La Figura 3 es una vista lateral del montaje aplicador de la Figura 1. I

La Figura 4 es una vista lateral de una espuela de conformidad con una segunda

|

modalidad de la invencion. .
La Figura 5 es una vista superior de un montaje aplicador en uso en un {/ehiculo de
conformidad con una tercera modalidad de la invencion. ‘

La Figura 6 es una vista superior de un montaje aplicador en uso en un ;vehl’culo de

conformidad con una cuarta modalidad de la invencion. i
|
|

Descripcion Detallada de la Invencién

Con referencia a las Figuras 1 hasta 3, descrito en una primera modaliéiad esta un
montaje aplicador 1 para aplicar una sustancia activa a la zona de rai;ces de una
pluralidad de plantas. El montaje aplicador 1 comprende un elemento de o:orte o disco
afilado 2 el cual se conecta por un eje 3 a un brazo de elemento de corte 4. El brazo
de elemento de corte 4 es accionado por resorte en 5. El disco afilado 2 gira alrededor
del eje 3 para generar una incision en el terreno. Un inyector 6 se posiciolna de modo
que arrastra el disco afilado 2 cuando el disco afilado se mueve hacia éielante para
generar una incision en el terreno. El inyector 6 se conecta por una mangiuera flexible
7 a un tanque de pulverizacion 8 el cual contiene la sustancia activa. Un cibnmutador 9
controla la aplicacion de la sustancia activa ya sea por conmutacioh manual o
automatica responsiva a un sensor. !

El inyector 6 incluye un diente de inyector de metal plano 10 el cual se: conforma y
posiciona para correr cercano al disco afilado 2. El inyector 6 es ajustabie por medio
de pernos de ajuste 11 los cuales cambian la posicion del inyector. l

Un faldon guardabarros 12 se posiciona sobre el disco 2 para prevenir 'que el barro

i
l
|
|
|
|
|
|
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ensucie el inyector. {
El montaje aplicador incluye un dispositivo de posicionamiento el cual se adap'»ta para
permitir que la posicién del disco afilado 2 e inyector 6 cambie de modo que una
incision se genera en algun material en la zona de raices mientras el disco aliﬁlado 2
Se mueve sobre otro material en la zona de raices. El disco afilado por lo tanto se
elevara sobre raices pesadas y rocas mientras corta raices mas ligeras y el sulielo.
El dispositivo de posicionamiento esta en la forma de un resorte 5 el cual desvia el
brazo de elemento de corte 4 y por lo tanto el disco afilado 2 e inyector 6 con respecto
al terreno. El dispositivo de posicionamiento puede desviar el brazo de elerr?ento de
corte 4 descendentemente o ascendentemente con respecto al terreno, depéndiendo
de los requerimientos de la incisién. Alternativamente, el disposi:tivo de
posicionamiento puede estar en otra forma tal como una articulacion. !
El montaje aplicador 1 adicionalmente incluye un acoplamiento en la forma Ide barra
de herramientas 15 que conecta el brazo de elemento de corte 4 con un vehlficulo 20.
La barra de herramientas 15 incluye un absorbedor de choques para p¢rmitir la
contraccion lateral de la presion en el brazo en una direccién lateral. La I:ibarra de
herramientas 15 se conecta con un vehiculo 20 y con dos extensiones de brazo 16 las
cuales son ajustables con relacion a la barra de herramientas 15 para ajustar la
longitud horizontal de la barra de herramientas 15 y el posicionamiento de| montaje
aplicador. |
El montaje ablicador 1 adicionalmente incluye un deflector 22 el cual se adépta para
empujar las ramas y hojas fuera del camino del disco afilado 2 cuandql crea su
incision. Un aplicador de superficie 23 tal como una boquilla de pulver:izaci()n o}
aplicador de granulos se asocia con el deflector 22 y actia para ap%licar una
composicion sobre la superficie del terreno. La composicién se almace,'ana en el
recipiente secundario 13 el cual es un tanque o tolva de granulos. El ap!icador de
superficie 23 esta en comunicacion fluida y de granulos con el recipiente si‘f'ecundario
13 de modo que un fluido o grénulo puede moverse del recipiente secundario 13 al
aplicador de superficie 23. Se puede ver que esta composicién puede serf ya sea la
sustancia activa la cual esta siendo inyectada a través del inyector]I 6 0 una
composicién separada tal como un herbicida para matar malezas u otro ¢ompuesto
benefico. El deflector 22 actia para empujar las ramas y troncos de érboIe*fe, fuera del
camino para permitir que la composicion aplicada por el aplicador de superf;cie 23 sea
aplicada cercana a la base del tallo en la superficie del terreno. |
La combinacion del aplicador de superficie 23 y el inyector 6 significa quefel montaje

aplicador se puede usar para la aplicacién simultinea de sustancias a' diferentes

i

|
|
|
|
|
|
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partes de la planta. '

El deflector 22 actia para mantener el montaje aplicador en una posiciénlconsistente
empujando las ramas y troncos de arboles fuera del camino permitiendo I’ aplicacion
de la sustancia activa en la posicion dptima. i
El montaje aplicador 1 adicionalmente incluye un sensor 25 el cual se Adapta para
detectar una planta. Esto permite depdsitos discretos de la sustancia activa solamente
donde la planta se posiciona.
En uso, el montaje aplicador se usa para tratar una pluralidad de plantas.| El montaje
aplicador genera una incisién en una porcién de la zona de raices de cad‘a una de la
pluralidad de plantas e inyecta la sustancia activa en esta incisién. La porcién de la
zona de raices de una planta Unica en la cual la incisién generada se extiende desde
la planta a un angulo menor de 180° de modo que solamente una porcién|de la zona
de raices es cortada. Simultdneamente una composicion se aplica sobre la superficie
del terreno préximo a cada una de la pluralidad de plantas por la boquilla de
pulverizacion o aplicador de granulos 23.
Las Figuras 1y 3 también representan un recipiente alternativo 17 el cual comprende
una tolva o tanque para granulos y se muestra en sombras. El recipiente; alternativo
17 esta en comunicacion fiuida o de granulos con el inyector 6 por medio. de tuberia
flexible o similares. |
Se puede ver que este método para crear una incision e inyectar una sustancia activa
en la incision permite la aplicacion de la sustancia activa suficientemente) proéxima a
cada una de la pluralidad de plantas para que la composicién sea absorbida por las
raices de la planta. Ademas, mientras el disco o elemento de corte crea una incisiéon
en una porcion de las raices de la planta, no corta todas las raices y por consiguiente
no destruye la planta. La incision es bastante estrecha que no requiere el cierre
después que se hace la incisién.

Este montaje aplicador se puede usar en terreno escabroso o pedregoso como se

ejemplifica por los suelos en los cuales crecen arboles grandes tales como éarboles
para madera. Ya que la barra de herramientas 15 o el montaje aplicador 1 incluye
suspensién para permitir que el disco 2 se eleve sobre rocas o particularménte raices
firmes, el montaje aplicador se puede usar en suelo el cual es rocoso y contiene
raices pesadas. !
La sustancia activa se puede aplicar por debajo de la superficie del sueld como un
granulo desde una tolva montada o sistema montado o como una solucién desde un
tanque de pulverizacion. ‘

En una segunda modalidad, el montaje aplicador 1 comprende una espuela 30 como

$4
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mejor se muestra en la Figura 4. La espuela 30 se conecta en un eje 33ja un brazo de
espuela 34. La espuela 30 comprende una pluralidad de puntas de espuela 35 las
cuales son afiladas para permitir que la espuela genere mdultiples incisiories en la zona
de raices de la pluralidad de plantas. Cada punta de espuela 35 incluyé un conducto
de espuela 36 extendido debajo de la punta de espuela 35 desde una posicion de
suministro 37 cercana al eje 33 de la espuela 30 a una posicién de iaplicacién 38
cercana al borde de la punta de espuela 35. El conducto de espuela 36 dermite que la
composicion activa en la forma de liquido o granulos se mueva a lo IargL) de la punta
de espuela 35 y sea aplicada en la incision hecha por la punta de espuela 35.
En esta modalidad, la composicion activa se suministra al conducto d%e espuela 36
desde un conducto de suministro 39. El conducto de suministro 139 esta en
comunicacion fluida o de granulos con un tanque o tolva de composici&n activa (no
ilustrado en la Figura 4). Por consiguiente, la composicién activa se suministra al
conducto de suministro 39 y se mueve a lo largo del conducto de sumh‘pistro 39. Un
conector 40 se posiciona en el extremo de espuela del conducto de suminfistro 39.
En uso cuando la espuela 30 gira alrededor del eje 33 cada conducto dci:* espuela 36
llega a esta en posicion de modo que el conector 40 esta en comunicacién fluida con
el conducto de espuela 36. En este punto la sustancia activa se suministra desde el
conducto de suministro 39 en el conducto de espuela 36 para permitir la éphcacuon de
la sustancia activa al final de la punta de espuela 35.
Una tercera modalidad del montaje aplicador se muestra en la Figura 5. llos numeros
similares se usan para referirse a caracteristicas similares del montaje lglplicador en
estas y figuras previas. Se describe un montaje aplicador 1 para aplicar una sustancia
activa a la zona de raices de una pluralidad de plantas. El montaje japlicador 1
comprende una espuela, elemento de corte o disco afilado 2 el cual se corLecta por un
eje 3 a un brazo de elemento de corte 4. El disco afilado 2 gira alrededor del eje 3
para generar una incision en el terreno. ‘
Un inyector 6 se posiciona de modo que arrastra el disco afilado 2 cuar{_do el disco
afilado 2 se mueve hacia delante para generar una incision en el terreno. El inyector 6
Se conecta por una manguera flexible 7 a un tanque de pulverizacion 8 el cual
contiene la sustancia activa. Un conmutador 9 controla la aplicacion de lla sustancia
activa ya sea por conmutacion manual o automatica responsiva a un sensor
El inyector 6 incluye un diente de inyector de metal plano 10 el cual se bonforma y
posiciona para correr cercano al disco afilado 2. El inyector 6 es ajustablq por medio
de pernos de ajuste 11 los cuales cambian la posicién del inyector 6. |

|
El montaje aplicador incluye un dispositivo de posicionamiento el cual se a’dapta para

|
|
|
|
|
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permitir que la posicién del disco afilado 2 e inyector 6 cambie de modo que una

incision se genera en algin material en la zona de raices mientras el disco afilado 2
se mueve sobre otro material en la zona de raices. El disco afilado por lo ﬁanto se
elevara sobre raices pesadas y rocas mientras corta raices mas ligeras y el suielo.

E! dispositivo de posicionamiento esta en la forma de un resorte 5 el cual dj?esvia el
brazo de elemento de corte 4 y por lo tanto el disco afilado 2 e inyector 6 con respecto
al terreno. El dispositivo de posicionamiento puede desviar el brazo de elem{ento de
corte 4 descendentemente o ascendentemente con respecto al terreno, dependiendo
de los requerimientos de la incisién. Alternativamente, el dispositivo de
posicionamiento puede estar en otra forma tal como una articulacién.
Un faldon guardabarros 12 se posiciona sobre el disco 2 para prevenir que el barro
ensucie el inyector.
El montaje aplicador 1 adicionalmente incluye un acoplamiento en la forma de barra
de herramientas 15 que conecta el brazo de elemento de corte 4 con un vehiculo 20.

La barra de herramientas 15 se conecta de manera articulada a secciones de extremo

16 las cuales, a su vez, se conectan a los brazos de elemento de corte 4. Las
secciones de extremo 16 por lo tanto, se pueden mecer hacia delante para alinearse
con la barra de herramientas 15 o mecer hacia atras para ser posicionadas a un
angulo a la barra de herramientas 15. Las secciones de extremo 16 se| mecen
hidraulicamente usando el brazo 36. Esto permite el ajuste en la anchura horizontal
del montaje aplicador 1 lo cual es significativo para el uso entre arboles. Esto]permite
la aplicacion a cultivos y arboles los cuales varian en especiado inter-hileras. _

Las secciones de extremo 16 actian como un deflector y se adaptan para ?mpujar
ramas y troncos de arboles fuera del camino del disco afilado 2 cuando crea su
incision. Una boquilla de pulverizacién o aplicador de superficie 23 se asocigi con el
deflector 22 y actda para pulverizar o aplicar una composicion sobre la superjficie del
terreno. Se puede ver que esta composicién puede ser ya sea la sustancia é{ctiva la
cual esta siendo inyectada a través del inyector 6 0 una composicion separada tal
como un herbicida para matar malezas o plaguicida u otra composicion critica. Las
secciones de extremo 16 actlan para empujar las ramas fuera del camiho para
permitir que la composicidén aplicada por la boquilla de pulverizacion o aplicador de
superficie 23 sea aplicada cercana a la base del tallo o tronco en la superficie del
terreno.

La combinacion de la boquilla de pulverizacién o aplicador de superficie b3 y el
inyector 6 significa que el montaje aplicador se puede usar para la aphcacuon
simultanea de sustancias a diferentes partes de la planta.

S6
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Las secciones de extremo 16 adicionalmente actian para mantener el montaje

aplicador en una posicion consistente entre los arboles empujando las rar;nas fuera del
camino permitiendo la aplicacién de la sustancia activa en la posicion éptilma.

Los absorbedores de choque 38 se posicionan para cooperar con las secciones de
extremo 16 de modo que el elemento de corte 2 no se mece ampliamente en la
elevacién del montaje aplicador 1 del terreno en el extremo de una hilera !de arboles o
plantas. Levas de enclavamiento 39 aseguran que las secciones de ex%remo 16 se
muevan igualmente hacia delante o hacia atrds para mantener un perfil consistente

del montaje aplicador.

El montaje aplicador 1 adicionalmente incluye un sensor 25 el cual se adapta para
detectar una planta. Esto permite depdsitos discretos de la sustancia acti\)la solamente
donde la planta se posiciona. En uso, el montaje aplicador 1 se usa pa’ra tratar una
pluralidad de plantas. El montaje aplicador 1 genera una incision en una :Lorcién de la
zona de raices de cada una de la pluralidad de plantas e inyecta la sustanbia activa en
esta incision. La porcion de la zona de raices de una planta Gnica en la cual la incision
Se genera se extiende desde la planta a un angulo menor de 180° de n?odo que se
corta solamente una porcién de la zona de raices. Simultineamente sé aplica una
posicion sobre la superficie del terreno proxima a cada una de la pluralida%j de plantas
por la boquilla de pulverizacién o aplicador 23. |

o tolva para granulos y contiene la sustancia activa. Si se usa, el recipiente alternativo

La Figura 5 también muestra un recipiente alternativo 17 el cual comprende un tanque
17 esta en comunicacion fluida o de granulos con el inyector 6. :
La Figura 6 muestra una cuarta modalidad de un montaje aplicador 1 paeri aplicar una
sustancia activa a la zona de raices de una pluralidad de plantas. Como eh la primera
modalidad, el montaje aplicador 1 comprende un elemento de corte o disco afilado 2
el cual se conecta por un eje 3 a un brazo de elemento de corte 4. El brazo de
elemento de corte 4 es accionado por resorte en 5. El disco afilado 2 gil{a alrededor
del eje 3 para generar una incisidn en el terreno. Un inyector 6 se posiciona de modo
que arrastra el disco afilado 2 cuando el disco afilado 2 se mueve hacia delante para
generar una incision en el terreno. El inyector 6 se conecta por una manguera flexible
7 a un tanque de pulverizacion 8 el cual contiene la sustancia activa.

El inyector 6 incluye un diente de inyector de metal plano 10 el cual se lconforma y
posiciona para correr cercano al disco afilado 2. i

El montaje aplicador incluye un dispositivo de posicionamiento el cual se dapta para
permitir que la posicion del disco afilado 2 e inyector 6 cambie de mO(Jjo que una
incisién se genera en algun material en la zona de raices mientras el disulo afilado 2

|
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se mueve sobre otro material en la zona de raices. El disco afilado por lo tanto se

elevara sobre raices pesadas y rocas mientras corta raices mas ligeras y, el suelo.

El dispositivo de posicionamiento esta en la forma de un resorte 5 el c!cual desvia el
brazo de elemento de corte 4 y por lo tanto el disco afilado 2 e inyector 6 con respecto
al terreno. El dispositivo de posicionamiento puede desviar el brazo dei elemento de
corte 4 descendentemente o ascendentemente con respecto al terreno,; dependiendo
de los requerimientos de la incision. Alternativamente, el dispositivo de
posicionamiento puede estar en otra forma tal como una articulacion.

El montaje aplicador 1 adicionalmente incluye un acoplamiento en la forma de una
barra de herramientas 15 que conecta el brazo de elemento de corte 4{ con el frente
de un vehiculo 20. La barra de herramientas 15 incluye un absorbedor de choques 32
para permitir la contraccién lateral de la presion en el brazo en una dirlrszccién lateral.
La barra de herramientas 15 se conecta con un vehiculo 20 y con dos extensiones de
brazo 16 las cuales son ajustables con relacién a la seccion central 15 pl)ara ajustar la
longitud horizontal de la barra de herramientas 15 y el posicionamienté) del montaje
aplicador. p

El montaje aplicador 1 adicionalmente incluye un deflector 22 el cual sé adapta para
empujar las ramas y hojas fuera del camino del disco afilado 2 cuando crea su
incision.
Un aplicador de superficie 23 tal como una boquilla de pulverizacion 0 aplicador de
granulos se asocia con el deflector 22 y actua para aplicar una composgici(’)n sobre la
superficie del terreno. La composicién se almacena en el recipiente se¢undario 13 el

cual es un tanque o tolva de granulos. El aplicador de superﬁcie‘ 23 esta en
comunicacion fluida y de granulos con el recipiente secundario 13 de modo que un
fluido o granulo puede moverse del recipiente secundario 13 al aplicadol de superficie
23. Se puede ver que esta composicién puede ser ya sea la sustancia|activa la cual
esta siendo inyectada a través del inyector 6 0 una composicién separada tal como un
herbicida para matar malezas u otro compuesto benéfico. El deflector ,:22 actia para
empujar las ramas y troncos de arboles fuera del camino para permitir que la
composicion aplicada por 23 sea aplicada cercana a la base del tallo e’i\ la superficie
del terreno.

La combinacién del aplicador de superficie 23 y el inyector 6 significa q:ue el montaje
aplicador se puede usar para la aplicacién simultanea de sustancias a diferentes
partes de la planta.
El deflector 22 actia para mantener el montaje aplicador en una posicidn consistente

empujando las ramas y troncos de arboles fuera del camino permitiendo Ia aplicacioén
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13 |
de la sustancia activa en la posicion 6ptima. :
)

El montaje aplicador 1 adicionalmente incluye un sensor 25 el cual se adaptd para
detectar una planta. Esto permite depdsitos discretos de la sustancia activa solaljinente
donde la planta se posiciona. En uso, el montaje aplicador se usa para tratq'lr una
pluralidad de plantas. EI montaje aplicador genera una incisién en una porciénl! de la
zona de raices de cada una de la pluralidad de plantas e inyecta la sustancia ac%iva en
esta incision. La porcién de la zona de raices de una planta Unica en la cual la incision
generada se extiende desde la planta a un angulo menor de 180° de modo que
solamente una porcién de la zona de raices es cortada. Simulténeamenlt'e una
composicion se aplica sobre la superficie del terreno préximo a cada unaf de la
pluralidad de plantas por la boquilla de pulverizacién o aplicador de granulos 23?.

La figura 6 también representa un recipiente alternativo 27 el cual compre}wde un
tanque o tolva de granulos y se muestra en sombras. El recipiente alternativo h? esta

|

en comunicacion fluida o de granulos con el inyector 6 por medio de tuberia|flexible

!

31. |

. . |
El montaje aplicador se puede usar en terreno escabroso o pedregoso como se
|

ejemplifica por el suelo en el cual crecen arboles grandes tales como arboles para

|
!
suspension para permitir que el disco 2 se eleve sobre rocas o particularmente raices

madera. Ya que la barra de herramientas 15 o el montaje aplicador 1 incluye

firmes, el montaje aplicador se puede usar en suelo el cual es rocoso y Eontiene
raices pesadas. :

La sustancia activa se puede aplicar por debajo de la superficie del suelo como un
granulo desde una tolva montada o sistema montado o como una solucién g_'lesde un
tanque de pulverizacion. :

El montaje aplicador se puede usar sin que el operador necesite girar alrededor del
vehiculo 20 para confirmar la operacién correcta. !'

Se puede ver que en uso en cualquier forma, el montaje aplicador p;ermite la
aplicacion de una composicién a una pluralidad de plantas perennes fa alguna
velocidad. No se requiere que el operador haga dos aplicaciones sepa;radas de
composiciones separadas. Ademas, no se requiere que el operador doble o ‘!pare para
mover ya sea ramas colgantes bajas o remover raices pesadas y roéas de la
trayectoria del montaje aplicador. Esto asegura que la aplicacion es mas répl!ida que lo
que podria ser posible de otra forma. :

La sustancia activa la cual se aplica a plantas perennes, por ejemplo, pued;e estar en
la forma de una emulsion, suspension, pasta, material pulverizado, polvo c? granulos.

El montaje aplicador 1 se adapta para aplicar la composicién en varias formias.

|
|
)
|
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La composicién puede comprender dos o mas sustancias activas, por ejemplo dos

diferentes plaguicidas sistémicos de raices, o un plaguicida sistémico de raic;es y un
fertilizante. |

La composicién puede contener desde 0.1 a 99% en peso de la sustancia actliva, por
ejemplo, 10 a 80% en peso de la sustancia activa, Yy uno 0 mas exc’pientes
agricolamente aceptables. Los excipientes, por ejemplo, pueden ser portadores
solidos o liquidos. l

En una modalidad, la composicién es una formulacién de liberacién con!'ltrolada
formulada para liberar la sustancia activa a una velocidad particular dur%mte un
periodo de tiempo. Tales formulaciones son ventajosas ya que se pueden usar para
proporcionar liberacion de la sustancia activa por un periodo de tiempo prolongado sin
la necesidad de una aplicacién adicional de la sustancia activa. La formulascién de
liberacion controlada, por ejemplo, puede ser una formulacién de liberacion controlada
como se describe en JP 2005/187462. Tal composicidon comprende particlrulas de
nucleo solido, una capa de retencién de componente agroquimico formada alrededor
de las particulas de nicleo y que contiene la sustancia activa, y una capa de
revestimiento formada alrededor de la capa de retencién de componente agro‘quimico
y que contiene una resina de poliuretano. Tal composicién se puede producir, por
ejemplo, agregando la sustancia activa y un material aglutinante crudo laminando las
particulas de ndcleo solido para formar la capa de retencién de componente
agroquimico que contiene la sustancia activa alrededor de las particulas de n;ucleo, y
posteriormente agregando una resina de poliuretano cruda para formar un
revestimiento que contiene la resina de poliuretano alrededor de la capa de relatencién
de componente agroquimico. '

La sustancia activa puede ser cualquier sustancia que tiene un efecto fisiolclﬁgico en
las plantas perennes, o que tiene actividad contra una plaga o enfermedad de las
plantas perennes, y que es capaz de ser absorbida por las raices de las! plantas
perennes. |

La sustancia activa, por ejemplo, puede ser un fertilizante, regulador de crekimiento
de plantas, plaguicida (por ejemplo, un insecticida o fungicida), o un herbicida.]

En algunas modalidades, la sustancia activa es un fertilizante. El fertilizajnte, por
ejemplo, puede ser un fertilizante nitrogenado - tal como urea, nitrato de iamonio,
sulfato de amonio o amoniaco anhidro; fésforo y azufre - tal como supérfosfato;
potasio - tal como sulfato de potasio; un fertilizante compuesto - tal como fosfa}to de di-
amonio; un micronutriente o suplemento mineral - tal como boro, molibdeno o zinc.

En algunas modalidades, la sustancia activa es un regulador de crecimiento de
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15 I
plantas tales como giberlinas, citoquininas, auxinas, acido abscisico, clofrhidrato de
aviglicina o etileno. f
En algunas modalidades, la sustancia activa es un plaguicida sistémico d:e raices. El
plaguicida sistémico de raices puede ser cualquier plaguicida, por l_'ejemplo un

insecticida o fungicida, el cual se puede absorber sistematicamente por las raices de

una planta. i

Hay numerosos plaguicidas los cuales actian sisteméaticamente en plantaié.

Los ejemplos de insecticidas los cuales actian sistematicamente incluyef‘n inhibidores
de acetil colina esterasa tal como dimetoato; moduladores del canal dé sodio tales
como piretroides; activadores del canal de cloro tales como avermectmas inhibidores
de biosintesis de quitina tales como benzoilureas; agonlstas/antagomstas de receptor
acetilcolina nicotinica tales como imidacloprid, acetamiprid, tuometoxarp, clotianidin,
tiacloprid, nitenpiram o dinotefuran; diamidas de &cido antraniliéo tal como
clorantraniliprol; y diamidas de acido ftalico tal como flubendiamida. ;']

Los ejemplos de fungicidas los cuales actian sistematicamente en plalyintas incluyen
bencimidazoles tal como benomil; dicarboximidas tal como procimido'na' fungicidas
inhibidores de la desmetilacién tal como tebuconazol; fenilamidas tal cor}no metalaxil; y
morfolinas tal como tridemorf. ;'

El plaguicida sistémico de raices, por ejemplo, puede ser un insecticiq"a sistémico de
raices seleccionado de las siguientes clases de insecticidas: inhibidores de acetil
colina esterasa; moduladores del canal de sodio; activadores del g%anal de cloro;
inhibidores de la biosintesis de quitina; agonistas/antagonistas d%:l receptor de
acetilcolina nicotinica, por ejemplo un neonicotinoide tal com{) imidacloprid,
acetamiprid, tiometoxam, clotianidin, tiacloprid, nitenpiram o dinotefurén; diamidas de
acido antranilico; y diamidas de &cido ftalico; o un fungicida sisté’mico de raices
seleccionado de las siguientes clases de fungicidas: bencimidazoles;;dicarboximidas;
fungicidas inhibidores de la desmetilacion; fenilamidas; y morfolinas. ,'
Cuando el plaguicida sistémico de raices es un agonista/antagonistai del receptor de
acetilcolina nicotinica, el plaguicida sistémico de raices, por ejemplo puede ser
imidacloprid, acetamiprid, tiometoxam, clotianidin, tiacloprid, nltenplram o dinotefuran.
Los agonistas/antagonistas del receptor de acetilcolina nicotinica pqefendos incluyen
imidacloprid, clotianidin y dinotefuran. :

Para algunos cultivos perennes puede ser deseable aplicar un herbic;ﬁida a las plantas,
por ejemplo, puede ser deseable aplicar un defoliante u otro herbi(f:ida a las plantas
poco antes de cosechar las plantas o un producto de las plafwtas. En algunas

modalidades, la sustancia activa es un herbicida. El herbicida puedé ser un herbicida
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seleccionado de las siguientes clases de herbicidas: inhibidores de ac;;etolactato
sintasa - por ejemplo sulfonil ureas; inhibidores de la fotosintesis y fotosiste‘fna Il - por
ejemplo triazinas o disruptores del crecimiento de células de plantas - p‘;br ejemplo
piridinas. ffl
Las plantas perennes pueden ser cualquier planta perenne que crece en juna hilera.
Por una “hilera de plantas” o “plantas que crecen en una hilera” se entierﬁde plantas
que crecen en una linea. La linea puede ser recta o puede ser curvada, po,r; ejemplo, a
lo largo de los contornos del paisaje. ,‘
Las plantas perennes, por ejemplo, pueden ser arboles portadores dej‘ frutos, por
ejemplo, arboles que portan fruto con hueso, frutos de pepita o frutos s“’uaves tales
como manzanas, peras, ciruelas, almendras o cerezas. Las plantas perenl,’lnes pueden
ser arboles no productores, por ejemplo, nuez de brasil, nuez de anacard:o 0 nuez de
macadamia. Las plantas perennes también pueden ser arboles de frutos éitricos, tales
como arboles de naranja, limén, toronja o mandarina. Las plantas perennes también
pueden ser otra planta perenne que crece para propdsitos comercia|es;3 tales como
arboles de olivo, arboles de coco o arboles de caucho. ,’
Las plantas perennes pueden ser arboles que crecen para la producciéfw de madera,
pulpa, papel, o vigas. Las plantas perennes pueden ser, por ejemplo, l‘-‘Jna planta de
Albies sp., Eucalyptus sp., Picea sp., Pinus sp., Aesculus sp., Platanusf sp., Tilia sp.,
Acersp., Tsuga sp., Fraxinus sp., Sorbus sp., Betula sp., CratAegus sps) Ulmus sp.,
Quercus sp., Salix sp. o Populus sp. Tales plantas incluyen la especie d{!e Aesculus: A.
hippocastanum, A. pariflora, A. carnea; la especie de Platanus: P.;:i aceriflora, P.
occidentalis, P. racemosa; la especie de Picea: P. abies; la especiq_’ de Pinus: P.
radiate, P. ponderosa, P. contorta, P. sylvestre, P. elliottii, P. monteco/é, P. albicaulis,
P. resinosa, P. palustris, P. taeda, P. flexilis, P. jeffregi, P. baksiana, I‘iD strobes; y la
especie de Eucalyptus: E. grandis, E. globulus, E. camadentis, E. nitené;, E. obliqua, E.
regnans, E.pilularus. ,'
En algunas modalidades, las plantas perennes son Acacia mélf'zngium, Khaya
senegalensis, Araucaria cunninghamii, Araucaria bidwillii Eucalyptus pilularis,
Eucalyptus globulus, Eucalyptus agglomerate, Eucalyptus dunnii, Eucialyptus grandis,
Eucalyptus cloeziana, Eucalyptus regnans, Callitris intratropica, Cor}‘}]mbia citriodora,
Pinus taeda, Pinus pinaster, Pinus caribaea o Pinus elliottii, ,‘
Las plantas perennes pueden incluir especies de clima templado, fsub-tropicales y
tropicales. Las plantas pueden ser plantas de cualquier edad. Por ejemplo, las plantas
pueden estar entre unos cuantos meses de edad y 101 afnos de e;fdad. En algunas

|
modalidades, las plantas son de mas de 1 afio de edad. En algunas fimodalidades, las
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plantas son de mas de 2 anos de edad. ‘l
La sustancia activa se aplica por debajo de Ia superficie del suelo suficientemente
proxima a las plantas perennes en la hilera para que la sustancia activa s{ea absorbida
por las raices de las plantas. Una persona experta en horticultura o forestacién podra
facilmente determinar, con respecto al tipo de las plantas y la edad de Ias! plantas, que
tiene una distancia apropiada desde las plantas perennes para que la sustancia activa
sea aplicada en una posicién donde la sustancia activa sera absorbida por las raices
alimentadoras de las plantas. l

Como sera evidente por una persona experta en el arte, la aplica?ién de una
sustancia activa por debajo de la superficie del suelo suficientemente pr‘éxima a una
hilera de plantas perennes para que la sustancia activa sea absorbida por las raices
de las plantas, tipicamente resultara en algun dafio a las raices de Ia:s plantas. El
dano de las raices se puede minimizar reduciendo la profundidad de la aplicacién,
incrementando la distancia de aplicacién de las plantas, o aplicandola sustancia
activa a lo largo solamente de un lado de la hilera de plantas. Una persor&a experta en
horticultura o forestacion podria facilmente ser capaz de determinar una ;?rofundidad y
distancia apropiadas desde los tallos de las plantas para minimizar el daﬁ"o de laraizy
lograr la absorcion de la sustancia por las raices de la planta. |
La sustancia activa tipicamente se aplica por debajo de Ia superficie dell suelo a una
distancia de aproximadamente 10 cm a 2 metros, por ejemplo 10 cm a $O cm, desde
la base del tallo de las plantas en la hilera. En algunas modalidades,! la sustancia
activa se aplica por debajo de la superficie del suelo a una 'distancia de
aproximadamente 20 a 40 cm desde la base del tallo de las plantas. !La sustancia
activa tipicamente se aplica a una profundidad de 2 a 50 cm, por ejemp‘lo 2 a 30 cm,
por debajo de la superficie del suelo. En algunas modalidades, la sustancia activa se
aplica a una profundidad de 10 a 15 cm por debajo de la superficie del suelo.

La sustancia activa se puede aplicar por debajo de la superficie del suelo como el
compuesto puro. Sin embargo, mas tipicamente, la sustancia activa se aplica en la
forma de una composicién que comprende la sustancia activa conjuntamente con
excipientes habitualmente usados en formulaciones agricolas. ,

La composicién que comprende la sustancia activa, por ejemplo, puede estar en la
forma de una emulsién, suspension, pasta, materia pulverizada, polvo ci) granulos. La
composicion puede comprender dos o mas sustancias activas, por jejemplo dos
diferentes plaguicidas sistémicos de raices, o un plaguicida sistémico d;e raices y un
fertilizante. .

La composicion puede contener desde 0.1 a 99% en peso de la sustancia activa, por
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I
|
.‘
|
|
|
l

18 |

ejemplo, 10 a 80% en peso de la sustancia activa, Yy uno 0 mas excipi{?ntes
agricolamente aceptables. Los excipientes, por ejemplo, pueden ser portafbores

J

]

agricolas conocidas en el arte. ‘n

En algunas modalidades, la sustancia activa se aplica en una linea continua. Erf\ otras
modalidades, la sustancia activa se aplica como una serie de depdsitos. La série de
depdsitos tipicamente forma una linea discontinua a lo largo de la hilera de [f\l)lantas
perennes. La serie de depdsitos puede estar en una linea Unica o los digversos
depdsitos se pueden descentrar de uno o mas depdsitos precedentes. Por eﬁemplo,
los depositos pueden formar una linea discontinua a lo largo de la hilera del;plantas

perennes como sigue:

1
)
1
i
i

0 i

)

i
.f'

|

N ;
Cuando la sustancia activa se aplica por debajo de la superficie del suelo

suficientemente préxima a las plantas perennes para que la sustancia sea %bsorbida
por las raices de las plantas, tipicamente, se requiere una cantidad relakivamente
pequena de una composicién que comprende la sustancia activa para caflda planta
perenne. Tipicamente, el volumen de la composicién aplicada para cada|planta es
menor que el volumen de una composicién que comprende la misma sustaf\cia activa
que podria ser aplicada si la sustancia activa fuera aplicada por pulvérizacién 0
dosificacion. Por consiguiente, se pueden lograr ahorros de costo co%siderables
aplicando la sustancia activa por el método de la presente invencion. ,‘

Como se discutié anteriormente, cuando la sustancia activa es un plaguicidfa sistémico
de raices, el método de la presente invencion se puede usar para controle}'fr una plaga
en una hilera de plantas perennes. Como se usa en la presente, una r:eferencia al
“control” de una plaga en una hilera de plantas perennes abarca prev_énir que las
plagas infesten o dafien las plantas en la hilera asi como también c!"‘ombatir una
infestacion existente de una plaga en una o mas de las plantas en la hile%ra. La plaga
puede ser cualquier organismo, por ejemplo un insecto u otro invertfébrado o un
hongo, el cual tiene un efecto adverso en el crecimiento 0 salud de las pleﬁ{ntas.

El metodo de la presente invencion se puede usar para oontmlarwalquie}a de las plagas

|
contra las cuales ef plaguicida sistémico de raices es activo. Por eiemplo, cuando el plaguicida sistémico de
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raices es un neonicotinoide, el método se puede usar para controlar Cologptera sp. (escafrabajos),
Hemiptera sp. (gusanos de arbal), Homoptera sp. (por ejemplo, fidos, gorgojos ood1‘ini|las) o)
Hymenopetra sp. (por eiemplo, tAbanos, hormigas y moscas de sierra) en las plantas perennes. Cuando &
plaguicida sistermico de raices es una diamina de écido antranilico tal como dorantraniprol, el mfetodo se
5 puede usar para controlas plagas Lepidoptera :
!;
!
Cuando la sustancia activa es un plaguicida sistémioo de raices, el plaguicida sistémico de raioeL se aplica
por debajo de la superficie del sueloenunacarﬁdadefecﬁvaparaoormolarlaplagaenl;splantas
perennes. La cantidad efectiva variara dependiendo de los factores tal como @ plaguicida sistémioo de
raices particular usado, la formulacion particular usada, la profundidad y distancia de los tallos de‘f’ plantas en
los cuales el plaguicida se apica, la plaga particular, y la edad y espedies de las piantas pere;nn&s. Esta
bien dentro de la experiencia de una persona experta en el campo horticola y forestal paradet‘_évminaruna
cantidad efectiva de un plaguicida sistémico de raices para. controlar una plaga en una hilera de plantas
. 15 perennes con respecto a la descripcion de esta especificacion. El plaguicida snstemlociﬁ de raices

tipicamente se aplica a una velocidad de aproximadamente 0.2 a 5 gramos de plaguicida sistémico de
l
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raices para cada planta.

EJEMPLO ,
E

Near Casino, al norte de Nueva Gales del Sur, Australia en la temporada 2006 - 2007, seaphcaolonanldlna
ComMo una suspensidn (200 g) enaguaa 0.5, 1.0y 1 59ramosde|ngred|entead1voporarbol(gaj/arbol)a

arboles Eucalyptus dunni de 2 afios de edad para el control de psilidos Cretis lturatus durante elinviemoy
escarabajos de hoja crisomelidos durante el verano. i
j

20

25 !

. Sehaoeunaaplicadénl’micapordebajodelasuperﬁciedelsueloporwdwillade20-40m?’ld%delabase
del tallo de los arboles y a una profundidad de 10 - 15 cm en 128 | de agua por hectarea. Se toman los

conteos de psiido de esoudo 141 y 303 DAT (dias después del ratamiento). Se mide la allfhra del arbol en

tratamiento y luego a 303 DAT. El didmetro a la altura del seno se mide a 303 DAT. |

La aplicacion sub-superficial de clotianidina de 0.5 a 1.5 gai/arbol significativamente reduoe los conteos de

psilido de escudo y mejora el crecimiento de E. dunni bejo alta presion de psilido hata 303 D ‘AT

Elincremento de volumen de madera a 1 gaif/4rbol para 303 DAT es 85 m*ha. :
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Tabla 1. Comparacién de tres proporciones de Clotianidina aplicada por
i

aplicacion sub-superficial para el control de psilidos

i
f
|
i
|

5 Conteo medio de escudo por 5 hojuelas
Proporcion 3
Tratamiento terminales |
gai/arbol | 07/10/06 (141 DAT)* | 19/03/07 (303 D‘L\T)*
1. Control no tratado Nil 3.56a 16.73 A ?
3. Clotianidina 0.5 2330 350B 1'
10 4. Clotianidina 1 0.71¢c 2.06B :
5. Clotianidina 1.5 0.58¢ 0.69B i
Valor P 0.0000 0.0000 )'I
LSD (5% nivel)** 1.13 3.57 :'I
. 15 * Significa dentro de las columnas seguido por la misma letra qull',e no son
significativamente diferentes al nivel de 5%
** Significa minima diferencia significativa al nivel de 5% .
Tabla 2. Comparacién de tres proporciones de Clotianidina para el éfecto de
control de psilidos sobre el crecimiento de E. dunni ]’
20 :
!
Altura media del Incremento medio de | | DBM+
Tratamiento Proporcidn arbol (cm)* altura de arbol (cm)* f: (cm)
gai/arbol | 303 DAT 0- 303 DAT ff 303 DAT
5t 1. Control no tratado nil 447  cd 159 be ;' 5.03¢
, 3. Clotianidina 0.5 500  be 198 ab | 544 be
' 4. Clotianidina 1 526 b 228 a ; 5.91 ab
5. Clotianidina 1.5 594 a 229 a } 6.67 a
Valor P 0.000 0.0002 ' 0.0024
2 LSD (5% nivel) 62.86 49.84 57
+ DBM = diametro a la altura del seno (1.3 m arriba del nivel del terreno) f
)
Efecto en el volumen de madera :
35 La diferencia de volumen entre el no tratado y el tratamiento de 1 gai/érbl,"ol se puede

calcular durante 303 dias.



)
i
i
1
|
|
i
i
|

21
Altura media del | Diametro medio del | Madera media
arbol (m) arbol (cm) vol/ha (1:113)
1

4.47 5.03 13.7 |
5.91 22.2 !

Proporcién

Control No tratado
1 gai/arbol 5.26
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i
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RESUMEN DE LA INVENCION 1)

La presente invencién se refiere a un montaje aplicador para aplic?r una sustancia

activa a la zona de raices de una pluralidad de plantas, el montaje aplicador
comprende: un aplicador de subsuelo que tiene un elemento de corte para generar
una incision en el terreno, un inyector asociado con el elementb de corte para
permitir que la sustancia activa sea inyectada en la incision; y uln dispositivo de
posicionamiento adaptado para permitir que la posicién del ele}[mento de corte
cambie de posicion de modo que se genera una incisiéon en algun material en la
zona de raices mientras el elemento de corte se mueve sobre ot]'o material en la

i

zona de raices.
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REIVINDICACIONES SOLICITUD DIVISIONAL :
|
i

1. Un montaje aplicador para aplicar una sustancia activa a la zona dié raices de

una pluralidad de plantas, caracterizado porque comprende:

f
!
un aplicador de subsuelo que tiene un elemento de corte, ,'
un inyector asociado con el elemento de corte, ,'
j

i

.'

un dispositivo de posicionamiento,
un aplicador de superficie posicionado para aplicar una sustanciaactiva a la

)

superficie del terreno, v;
un deflector adaptado.

j
|
|
|
j

2. Un montaje aplicador de conformidad con la reivindicacién 1, caracterizado
|

porque el dispositivo de posicionamiento estd en la forma de suspensién que
|

opera para desviar elasticamente el elemento de corte con respecto afl terreno.
.'
:
3. Un montaje aplicador de conformidad con cualquiera de las rei}/indicaciones

precedentes, caracterizado porque el elemento de corte gira alreded&r de un gje y
f

crea una incision durante la rotacion. !
i
|

4. Un montaje aplicador de conformidad con cualquiera de las refnvindicaciones

precedentes, caracterizado porque el elemento de corte es un disco.

i
|
i'
1
i
1
I

|

5. Un montaje aplicador de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1
:
|

hasta 3, caracterizado porque el elemento de corte es una espuela. |

)
;
6. Un montaje aplicador de conformidad con la reivindicacién 1} caracterizado
|

porque el aplicador de superficie comprende una boquilla de pulverif"zacic’)n.

|

7. Un montaje aplicador de conformidad con la reivindicacion 1, caracterizado

porque el aplicador de superficie comprende un dispensador de grél’lnulos.
;
|

8. Un montaje aplicador de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones
. . o .
precedentes, caracterizado porque el aplicador de superficie y el inyector se

O .. |
conectan a un depadsito unico.

i
1'
)
)
|
I

i
j
1
I

)
1
)
1
)
i
|
i
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9. Un montaje aplicador de conformidad con cualquiera de las reivind;icaciones
precedentes, caracterizado porque el aplicador de superficie y el in}yector se

conectan a depdésitos separados.

|
;

10. Un montaje aplicador de conformidad con cualquiera de las reivinc:.’*jicaciones
precedentes, caracterizado porque el defiector tiene un borde delantero 'y un borde
posterior con respecto a la direccion de movimiento del vehiculo, el d:eflector es
orientado de modo que el borde delantero se posiciona mas cercano ;en vehiculo
que el borde posterior. '

|
i

|
11. Un montaje aplicador de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones

|
precedentes, caracterizado porque el aplicador de superficie se ubica en el
j

deflector. ;

)
12. Un montaje aplicador de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones
|

precedentes, caracterizado porque adicionalmente comprende un af’coplamiento

para conectar el montaje aplicador con un vehiculo. !
|
}

)
13. Un montaje aplicador de conformidad con la reivindicacion 12, o['aracterizado

porque el acoplamiento forma al menos parte del dispositivo de posicionamiento y
|

se desvia elasticamente hacia el terreno. |

)

i
14. Un montaje aplicador de conformidad con la reivindicacié’h 12 6 13,
caracterizado porque el acoplamiento permite el movimiento tanto f\/enicalmente

como lateralmente a la direccion de movimiento del vehiculo. :
I
i

15. Un montaje aplicador de conformidad con cualquiera de las reilvindicaciones

12-14, caracterizado porque el acoplamiento comprende un cone¢tor extendido
desde el vehiculo y un brazo extendido lateralmente con respecto al fc:onector.

)
j

16. Un montaje aplicador de conformidad con la reivindicacion 15,} caracterizado

porque el brazo se conecta con un absorbedor de choques.

S

17. Un montaje aplicador de conformidad con la reivindicacion 15 ¢ 16,
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caracterizado porque el brazo comprende dos o0 mas secciones.

18. Un montaje aplicador de conformidad con cualquiera de las ljeivindicaciones
precedentes, caracterizado porque se adapta para suministrar la g',ustancia activa
suficientemente proxima a cada una de la pluralidad de plant:;ils para que la
composicion sea absorbida por las raices de la planta. :

|

|
19. Un montaje aplicador de conformidad con cualquiera de las 'freivindicaciones

precedentes, caracterizado porque se adapta para suministrar la ;‘sustancia activa

a una profundidad del suelo de 2-30 cm. f'
I

20. Un montaje aplicador de conformidad con cualquiera de Ias! reivindicaciones
precedentes, caracterizado porque el inyector se adapta para;’l suministrar una
aplicacién continua de sustancia activa. f

21. Un montaje aplicador de conformidad con cualquiera de las réivindicaciones 1-
19, caracterizado porque el inyector se adapta para sumi“]nistrar depositos

discretos de sustancia activa. i
|
i

22. Un montaje aplicador de conformidad con cualquiera de Ia;s reivindicaciones
precedentes, caracterizado porque adicionalmente comprénde un sensor
adaptado para detectar la distancia entre el montaje aplicadé]l)r y una planta y

aplicar la sustancia activa a una proximidad especifica a la plantg.

A



